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Notes, Notices, and Cautions

Q NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use
of your system.

o NOTICE: A NOTICE indicates either potential damage to hardware or loss of data
and tells you how to avoid the problem.

A CAUTION: A CAUTION indicates a potential for property damage, personal injury,
or death.

Information in this document is subject to change without notice.
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System Features

The major hardware and software features of your system include:

One or two Dual-Core Intel® Xeon® Processors 5000 Sequence.

Support for symmetric multiprocessing (SMP), which is available on
systems with two Intel Xeon processors. SMP greatly improves overall
system performance by dividing processor operations between
independent processors. To take advantage of this feature, you must use
an operating system that supports multiprocessing.

Q NOTE: If you decide to upgrade your system by installing a second processor,
you must order the processor upgrade kits from Dell™. Not all versions of
the Intel Xeon processor will work properly as additional processors. The
upgrade kit from Dell contains the correct version of the processor, heat sink,
and fan as well as the instructions for performing the upgrade.

A minimum of 512 MB of 533- or 667- MHz (when available), Fully
Buffered DIMMs (FBD), upgradable to a maximum of 32 GB by installing
combinations of 256-MB, 512-MB, 1-GB, 2-GB, or 4-GB memory modules
in the eight memory module sockets on the system board.

The system also features redundant memory, which provides memory
sparing or memory mirroring. Either feature is available if eight identical
memory modules are installed.

Support for up to six 3.5-inch, internal hot-pluggable Serial Attached SCSI
(SAS) or SATA hard drives without optional media bay, or up to four 3.5-inch
internal hot-pluggable SAS or SATA hard drives with optional media bay.

The optional media bay (available only with the 3.5-inch x4 backplane
configurations) provides support for an optional half-height tape backup
unit (TBU) and an optional single, 1.44-MB, 3.5-inch diskette drive.

An optional slim-line IDE CD, DVD, or combination CD-RW/DVD drive.
g NOTE: DVD devices are data only.

A chassis intrusion switch that signals the appropriate systems
management software if the top cover is opened.

Up to two hot-pluggable, 750-W power supplies in an optional I + 1
redundant configuration.

Four hot-pluggable system cooling fans.
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The system board includes the following features:

One of the following left riser card options:

—  Aleft riser card that has one full-length PCle x8 lane slot
and one full-length PCle x4 lane slot.

OR

—  Aleft riser card that has two full-length PCI-X 3.3-V, 64-bit,133-MI1z
slots on separate PCI-X buses (capable of throttling back to support
legacy PCI add-in cards).

A center riser card that has one half-length PCle x8 lane slot.

Dedicated slot for an integrated SAS host bus adapter or an optional RAID
controller card with 256 MB of cache memory and a RAID battery.
The internal channel supports up to six 3.5-inch SATA hard drives.

Q NOTE: System boot is not supported from an external device attached
to a SAS or SCSI adapter, including SAS 5/E, PERC 5/E, or PERC 4e/DC.
See support.dell.com for the latest support information about booting
from external devices.

Two integrated Gigabit Ethernet NICs, capable of supporting 10-Mbps,
100-Mbps, and 1000-Mbps data rates.

Four USB 2.0-compliant connectors (two on the front and two on the back)
capable of supporting a diskette drive, a CD-ROM drive, a keyboard,
a mouse, or a USB flash drive.

Optional remote access controller (RAC) for remote systems management.

An integrated VGA-compatible video subsystem with an ATTES1000, 33-MHz
PClI video controller. This video subsystem contains 16 MB of DDR SDRAM
video memory (nonupgradable). Maximum resolution is 1600 x 1200 with
04 K colors; true-color graphics are supported in the following resolutions:
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, and 1280 x 1024. When

the optional RAC is installed, the video resolution is 1280 X 1024.

Systems management circuitry that monitors operation of the system fans as
well as critical system voltages and temperatures. The systems management
circuitry works in conjunction with the systems management software.

Standard baseboard management controller with serial access.

Back-panel connectors include one serial, one video, two USB,
and two NIC connectors.
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*  Front-panel connectors include a video and two USB connectors.
*  Front-panel 1x5 LCD for system ID and error messaging.
*  System ID button on the front and back panels.

For more information about specific features, see "Technical Specifications”
on page 13.

Supported Operating Systems

e Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, Standard,
and Enterprise x64 Editions with SP2

Other Information You May Need

A CAUTION: The Product Information Guide provides important safety and
regulatory information. Warranty information may be included within this
document or as a separate document.

*  The Rack Installation Instructions or Rack Installation Guide included
with your rack solution describes how to install your system into a rack.

*  The Hardware Owner’s Manual provides information about system
features and describes how to troubleshoot the system and install or
replace system components. This document may be found on the CDs
that came with your system, or on support.dell.com.

*  CDs included with your system provide documentation and tools
for configuring and managing your system.

*  Release notes or readme files may be included to provide last-minute
updates to the system or documentation or advanced technical reference
material intended for experienced users or technicians.

Obtaining Technical Assistance

If you do not understand a procedure in this guide or if the system
does not perform as expected, see your Hardware Owner’s Manual.

Dell™ Enterprise Training and Certification is available; see
www.dell.com/training for more information. This service may not be offered
in all locations.
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Installation and Configuration

A CAUTION: Before performing the following procedure, read and follow the safety
instructions and important regulatory information in your Product Information Guide.

This section describes the steps to set up your system for the first time.
Unpack your system and identify cach item.

Keep all shipping materials in case you need them later.

Install the Rails and System in a Rack

<) ’
| |

Once you have read the "Safety Instructions" located in the rack installation
documentation for your system, install the rails and the system in the rack.

See your rack installation documentation for instructions on installing
your system in a rack.
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Connect the Keyboard, Mouse, and Monitor

Connect the keyboard, mouse, and monitor (optional).

The connectors on the back of your system have icons indicating
which cable to plug into each connector. Be sure to tighten the screws
(if any) on the monitor's cable connector.
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Connect the Power

Connect the monitor (optional) and system power, and connect the system’s
power cable(s) to the system. If your system has an expansion card with a
video output connector, do not connect the monitor to system’s integrated
video connector. Instead, connect the monitor cable to the connector on

the expansion card.

Plug the other end of the cable into a grounded clectrical outlet or a separate

power source such as an uninterrupted power supply (UPS) or a power
distribution unit (PDU).
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Install the Power Cord Retention Bracket

Attach the power cord retention bracket on the right bend of the power

supply handle. Bend the system power cable into a loop as shown in the

illustration and attach to the bracket’s cable clasp. Repeat the procedure
for the second power supply.

Plug the other end of the power cables into a grounded electrical outlet
or a separate power source such as an uninterrupted power supply (UPS)
or a power distribution unit (PDU).
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Turn on the System

Turn on the system and monitor (optional).

Press the power button on the system and the monitor. The power indicators
should light. Adjust the monitor's controls until the displayed image is
satisfactory.

Install the Bezel

Install the bezel (optional).
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Complete the Operating System Setup

If you purchased a preinstalled operating system, see the operating system

documentation that ships with your system. To install an operating system for
the first time, see the Quick Installation Guide. Be sure the operating system
is installed before installing hardware or software not purchased with the system.

Technical Specifications

Processor

Processor type

One or two Dual-Core Intel Xeon
Processors 5000 Sequence.

Expansion Bus

Bus type
Expansion slots

Center riser:

PCIX, PCle

PCle one half-height x8 lane 3.3-V (slot 1)
Left riser
PCI-X option: two full-height, full-length 3.3-V, 64-bit,
133-MHz (slots 2 and 3)
OR
PCle option: one full-height ?48 lane 3.3V (slot 2)
and one full-height x4 lane 3.3V (slot 3)
Memory
Architecture 533 or 667 (when available) MIHz Fully

Memory module sockets
Memory module capacitics
Minimum RAM
Maximum RAM

Buffered DIMMs (FBD)

eight 240-pin

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, or 4 GB
512 MB (two 256-MB modules)

32 GB
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Drives

Hard drives

Diskette drive

up to six 3.5-inch, internal hot-
pluggable SAS or SATA hard drives
without optional media bay,

OR

up to four 3.5-inch internal hot-
pluggable SAS or SATA hard drives

with optional media bay

one optional 3.5-inch, 1.44-MB
external optional USB 3.5-inch, 1.44-MB

Optical drive one optional slimline IDE CD, DVD,
or combination CD-RW/DVD
NOTE: DVD devices are data only.
external optional USB CD
Tape drive one optional internal half height tape
backup device
Flash drive external optional USB
Connectors
Back
NIC Two RJ-45 (for integrated 1-GB NICs)
Serial 9-pin, DTE, 16550-compatible
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video 15-pin VGA
Front
Video 15-pin VGA
USB Two 4-pin, USB 2.0-compliant
Video
Video type ATTES1000 video controller; VGA

Video memory

connectors

16 MB of DDR SDRAM
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Power

AC power supply (per power supply)
Wattage
Voltage
Heat dissipation

Maximum inrush current

Batteries
System battery

RAID battery (optional)

750 W
85-264 VAC, autoranging, 47-63 Hz
2697 BTU/hr maximum

Under typical line conditions and over
the entire system ambient operating
range, the inrush current may reach 55 A
per power supply for 10 ms or less.

CR 2032 3.0V lithium ion coin cell
4.1V lithium ion

Physical

Rack
Height 8.656 cm (3.40 in)
Width 44.7 cm (17.6 in)
Depth 75.68 cm (29.79 in)

Weight (maximum configuration)

26.76 kg (59 Ib)
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Environmental

NOTE: For additional information about environmental measurements for specific
system configurations, see www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperature

Operating

Storage

Relative humidity
Operating

Storage

Maximum vibration
Operating
Storage
Maximum shock

Operating

Storage

Altitude
Operating
Storage

10° to 35°C (50° to 95°F) with a
maximum temperature gradation

of 10°C per hour
—40° to 65°C (-40° to 149°F) with

a maximum temperature gradation
of 20°C per hour

20% to 80% (noncondensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

5% to 95% (noncondensing) with a
maximum humidity gradation of 10%
per hour

0.25 G at 3-200 Hz for 15 min
0.5 G at 3-200 Hz for 15 min

One shock pulse in the positive z axis
(one pulse on each side of the system)
of 41 G for up to 2 ms

Six consecutively executed shock pulses
in the positive and negative x, y, and z
axes (one pulse on each side of the
system) of 71 G for up to 2 ms

-16 to 3048 m (=50 to 10,000 ft)
-16 to 10,600 m (=50 to 35,000 ft)
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Poznamky, upozornéni a varovani

Q POZNAMKA: POZNAMKA oznatuje dilezitou informaci, s jejiz pomoci
Iépe vyuZijete svij pocitac.

O UPOZORNENI: UPOZORNENI poukazuje na moznost pogkozeni
hardwaru nebo ztraty dat a poskytuje navod, jak se danému problému
vyhnout.

/\ POZOR: VAROVANI oznatuje hrozici nebezpeéi poskozeni majetku,
poranéni nebo usmrceni osob.

Informace obsaZené v tomto dokumentu podléhaji zménam bez piedchoziho upozornéni.
© 2007 Dell Inc. VSechna prava vyhrazena.

Jakakoli reprodukce tohoto dokumentu je bez pisemného souhlasu spolecnosti Dell Inc. pfisné zakazana.

Ochranné znamky pouzité v tomto textu: Dell, logo DELL a PowerVault jsou ochranné znamky
spole¢nosti Dell Inc. Intel a Xeon jsou registrované ochranné znamky spolec¢nosti Intel Corporation
v USA a dal$ich zemich. Microsoft, Windows a Windows Server jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation v USA a dal$ich zemich.

V tomto dokumentu mohou byt pouzity dal$i ochranné znamky a obchodni nazvy bud’ s odkazem na
pravnické osoby a organizace, které uplatiuji na dané ochranné znamky a obchodni nazvy narok, nebo
s odkazem na jejich vyrobky. Spole¢nost Dell Inc. se ziika jakychkoli vlastnickych zajmt o jiné nez
vlastni ochranné znamky a obchodni nazvy.

Model EMS01

Listopad 2007 P/N YX152 Rev. A0O
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Systémové funkce

Hlavni hardwarové a softwarové funkce systému jsou:

Jeden nebo dva dvoujadrové procesory fady Intel® Xeon® 5000.

Podpora SMP (symmetric multiprocessing), ktera je k dispozici u systémi se
dvéma procesory Intel Xeon. SMP vyrazné zvySuje celkovy vykon systému
rozdélenim procesorovych operaci mezi nezavislé procesory. Chcete-li tuto
funkei vyuzit, je tfeba pouzit operaéni systém podporujici SMP.

Q POZNAMKA: Jestlize se rozhodnete pro upgrade systému instalaci
druhého procesoru, objednejte sadu pro upgrade procesoru od
spolec¢nosti Dell™. Ne vSechny verze procesoru Intel Xeon jsou
na pozici druhého procesoru piné funkéni. Sada pro upgrade od
spole¢nosti Dell obsahuje spravnou verzi procesoru, chladi¢ a
ventilator, jakoz i pokyny k provedeni upgradu.

Minimalné 512 MB paméti v pamétovych modulech FBD (Fully Buffered
DIMM) s frekvenci 533 nebo 667 MHz (je-li k dispozici). Pamét’ 1ze rozsifit
az na 32 GB instalaci pfislusnych kombinaci pamétovych modult o
velikostech 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB nebo 4 GB do osmi slott

na systémové desce.

Systém pracuje i s redundantni paméti, ktera umoziuje nahrazeni a zrcadleni
paméti. Tyto dvé funkce jsou k dispozici v pfipad€, Ze je nainstalovano osm
identickych pamétovych modult.

Podpora az Sesti 3,5palcovych internich pevnych diski SAS (Serial Attached
SCSI) nebo SATA pfipojitelnych za provozu (bez volitelné pozice pro média)
nebo az Ctyt 3,5palcovych internich pevnych diskii SAS nebo SATA
ptipojitelnych za provozu (s volitelnou pozici pro média).

Volitelna pozice pro média (dostupna pouze v konfiguracich zadni plochy
3,5 palce x4) poskytuje podporu pro volitelné paskové zalohovaci zafizeni s
poloviéni vyskou a volitelnou jednu disketovou jednotku 1,44 MB, 3,5 palce.

Volitelna jednotka CD ¢i DVD nebo kombinovana jednotka CD-RW/DVD
(slim-line IDE).

Q POZNAMKA: Zafizeni DVD jsou uréena pouze pro data.

Spinac pii vniknuti do $asi, ktery pfedava piislu§nému softwaru systémové
spravy signal v ptipadé, Ze dojde k otevieni horniho krytu.

Az dva napajeci zdroje 750 W pripojitelné za provozu ve volitelné kombinaci
1 + 1 zalozni.

Ctyfi chladici ventilatory pripojitelné za provozu.
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Systémova deska ma nasledujici funkce:

22

Jedna z nasledujicich moznosti levé zvedaci karty:

— Levazvedaci karta s jednim slotem PCle x8 o pIné délce a jednim slotem
PCle x4 o pIné délce.

NEBO

— Leva zvedaci karta se dvéma sloty PCI-X, 3,3V, 64 bit(, 133 MHz
o plné délce na samostatnych sbérnicich PCI-X (s moznosti omezeni
datového toku pro podporu starsich piidavnych karet PCI).

Stfedni zvedaci karta s jednim slotem PCle x8 o polovi¢ni délce.

Vyhrazeny slot pro integrovany adaptér hostitelské sbérnice SAS nebo
volitelnou kartu fadice RAID s 256 MB mezipaméti a baterii RAID. Interni
kanal podporuje az Sest 3,5palcovych pevnych diskii SATA.

Q POZNAMKA: Spousténi systému neni podporovano z externiho
zafizeni pfipojeného k adaptéru SAS nebo SCSI, v€etné SAS 5/E,
PERC 5/E nebo PERC 4e/DC. Aktualni informace o podpore
spousténi z externich zafizeni naleznete na adrese
support.dell.com.

Dvé integrované sitové karty Gigabit Ethernet podporujici datové prenosy

rychlosti 10 Mb/s, 100 Mb/s a 1000 Mb/s.

Ctyti konektory USB 2.0 (dva na predni a dva na zadni strang) podporujici

disketovou jednotku, jednotku CD-ROM, klavesnici, mys nebo disk USB

flash.

Volitelny ovladac¢ pro vzdaleny piistup (RAC) umoziujici vzdalenou spravu
systému.

Integrovany graficky subsystém VGA s grafickou kartou ATT ES1000, 33 MHz
PCI. Tento graficky subsystém disponuje 16 MB grafické paméti DDR
SDRAM (bez moznosti rozsiteni). Maximalni rozliSeni je 1600 x 1200 boda
pfi 64 tisicich barev. Zobrazeni true color je podporovano v nasledujicich
rozlisenich: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864 a 1280 x 1024.
Je-li nainstalovéna volitelna karta ovladace pro vzdaleny pfistup, je grafické
rozliseni 1280 x 1024.

Okruhy systémové spravy monitorujici funkei systémovych ventilatord a
kriticka napéti a teploty v systému. Okruhy systémové spravy spolupracuji
se softwarem systémové spravy.
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¢ Standardni ovlada¢ BMC (baseboard managment controller) se sériovym
ptistupem.

* Konektory na zadnim panelu: jeden sériovy, jeden pro video, dva USB
a dva sitove.

* Konektory na pfednim panelu: video a dva USB.

* Displej LCD 1 x 5 palct na pfednim panelu pro zobrazeni systémového 1D
a chybovych hlaseni.

* Tlacitko systémového ID na piednim a zadnim panelu.

Dalsi informace o specifickych funkcich najdete v ¢asti Technické specifikace
na strané 28.

Podporované operacni systémy

*  Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, Standard
a Enterprise x64 s aktualizaci SP2

Dalsi uzitecné informace

A POZOR: Informaéni pfiru¢ka produktu obsahuje dulezité
bezpeénostni a pravni informace. Informace o zaruce je soucasti
tohoto dokumentu nebo je pfilozena samostatné.

*  Pokyny k instalaci do stojanu nebo Prirucka k instalaci do stojanu dodavané
se stojanovym systémem popisuji instalaci systému do stojanu.

*  Prirucka majitele hardwaru obsahuje informace o funkcich systému a
popisuje feseni problémt se systémem a instalaci nebo vyménu systémovych
komponent. Tento dokument najdete na disku CD dodaném se systémem
nebo na adrese support.dell.com.

* Disky CD dodané se systémem obsahuji dokumentaci a nastroje pro
konfiguraci a spravu systému.

* Soucasti dodavky mohou byt také poznamky k verzi nebo soubory readme,
které obsahuji posledni aktualizace k systému nebo dokumentaci, ptipadné
rozsifené technické materialy urcené zkusenym uzivateltim a technikim.
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Odborna pomoc
Nerozumite-1i nékterému z postupd popsanych v této pfirucce nebo nepracuje-li
systém podle o¢ekavani, nahlédnéte do Prirucky majitele hardwaru.

Spolecnosti Dell rovnéz nabizi skoleni a certifikaci (Dell™ Enterprise Training
and Certification). Dalsi informace najdete na adrese www.dell.com/training.
Tato sluzba nemusi byt nabizena ve vSech regionech.

Instalace a konfigurace

A POZOR: Pied provedenim nasledujiciho postupu si proététe
apostupujte podle bezpeénostnich pokynt a dulezitych predpisti
uvedenych v Informacéni priru¢ce produktu.

V této Casti jsou popsany kroky, které je nutné provést pii prvni instalaci systému.
Rozbalte systém a identifikujte jeho jednotlivé soucasti.

Veskery obalovy material uschovejte pro ptipad pozdéjsi potieby.

Instalace kolejni¢ek a systému do stojanu

Nejprve si piectéte Bezpecnostni pokyny uvedené v dokumentaci k instalaci
systému do stojanu a potom proved'te instalaci kolejnicek a systému do stojanu.

Pokyny k instalaci systému do stojanu naleznete v dokumentaci k instalaci
do stojanu.
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Pripojeni klavesnice, mysi a monitoru

Ptipojte klavesnici, mys a monitor (volitelny).

Konektory na zadni stran¢ systému maji ikony znazortiujici, ktery kabel ma
byt ptipojen ke kterému konektoru. Zajistéte, aby Srouby na konektoru kabelu
monitoru byly dobfe dotazeny (je-li jimi konektor vybaven).

Pfipojeni ke zdroji napéti

Pfipojte monitor (volitelny) a napajeni systému a napajeci kabel(y) pfipojte k
systému. Je-li systém vybaven rozsitovaci kartou s vystupnim videokonektorem,
nepripojujte monitor do videokonektoru integrovaného v systému. Namisto toho
pfipojte kabel monitoru do konektoru rozsifovaci karty.

Poté zasuiite druhy konec kabelu do uzemnéné elektrické zasuvky nebo jej ptipojte
k samostatnému zdroji napéjeni, naptiklad ke zdroji nepterusitelného napajeni
(UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Zaciname se systémem | 25



Instalace retenéni svorky napajeciho kabelu

Ptipevnéte retencni svorku napajeciho kabelu do pravého ohybu rukojeti
napéjeciho zdroje. Napajeci kabel ohnéte do tvaru oka, jak je znazornéno na
obrazku, a pfipevnéte ho do prislusného tchytu. Cely postup zopakujte u druhého
napajeciho kabelu.

Poté zasuiite druhy konec napajecich kabeli do uzemnéné elektrické zasuvky nebo
je ptipojte k samostatnému zdroji napdjeni, naptiklad ke zdroji nepterusitelného
napajeni (UPS) nebo jednotce rozvadéce (PDU).

Zapnuti systému

Zapnéte systém a monitor (volitelny).

Stisknéte vypinac na systému a na monitoru. Kontrolky napajeni by se mély
rozsvitit. Upravte ovladaci prvky monitoru tak, aby byl obraz uspokojivy.
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Instalace €elniho krytu

Nainstalujte ¢elni kryt (volitelny).

Dokonceni nastaveni operaéniho systému

Pokud jste zakoupili pfedinstalovany operaéni systém, prostudujte dokumentaci k
operacnimu systému dodanou se systémem. Pokyny k prvni instalaci opera¢niho
systému najdete v Prirucce rychlé instalace. Nez zacnete s instalaci hardwaru ¢i
softwaru, ktery nebyl zakoupen spolecné se systémem, ujistéte se, Ze je nainstalovan
operacni systém.
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Technické specifikace

Procesor

Typ procesoru

Jeden nebo dva dvoujadrové procesory

fady Intel Xeon 5000
RozSifovaci sbérnice
Typ sbérnice PCI-X, PCle
Rozsiiovaci sloty

Stiedni zvedaci karta:
PCle

Leva zvedaci karta:
Moznost PCI-X:

Jeden osmilinkovy (x8 lane) 3,3 V
s poloviéni vyskou (slot 1)

Dva s plnou vyskou a plnou délkou, 3,3V,
64 bitl, 133 MHz (sloty 2 a 3)

NEBO

Moznost PCle: Jeden osmilinkovy (x8 lane) 3,3 V s plnou
vyskou (slot 2) a jeden ¢étyflinkovy
(x4 lane) 3,3 V s plnou vyskou (slot 3)
Pamét
Architektura 533 nebo 667 (je-li k dispozici) MHz FBD

Sloty pro pamétové moduly
Kapacity pamétovych moduld
Minimum paméti RAM
Maximum paméti RAM
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(Fully Buffered DIMM)

Osm 240kolikovych

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB nebo 4 GB
512 MB (dva moduly 256 MB)
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Disky

Pevné disky

Disketova jednotka

Opticka jednotka

Paskové zarizeni

AZ Sest 3,5palcovych internich pevnych
diskii SAS nebo SATA pfipojitelnych za
provozu (bez volitelné pozice pro média)
NEBO

AZ ¢tyti 3,5palcové interni pevné disky
SAS nebo SATA piipojitelné za provozu
(s volitelnou pozici pro média)

Jedna volitelna 3,5 palce, 1,44 MB
Externi volitelna USB, 3,5 palce, 1,44 MB

Jedna volitelna jednotka CD ¢i DVD
nebo kombinovana jednotka
CD-RW/DVD (slim-line IDE)

POZNAMKA: Zafizeni DVD
jsou uréena pouze pro data.
Externi volitelna jednotka USB CD

Jedno volitelné interni paskové zalohovaci
zafizeni s poloviéni vyskou

Jednotka flash Externi volitelny disk USB
Konektory
Vzadu
Sitové Dva RJ-45 (pro integrované sitové karty
1 GB)
Sériové 9kolikovy, DTE, kompatibilni s normou
16550
USB Dva 4kolikové, kompatibilni s normou
USB 2.0
Grafika 15kolikovy konektor VGA
Vpiedu
Grafika 15kolikovy konektor VGA
USB Dva 4kolikové, kompatibilni s normou

USB 2.0

Zaginame se systémem |

29



Grafika

Typ grafiky Graficka karta ATI ES1000, konektory
VGA
Graficka pamét 16 MB DDR SDRAM
Napajeni
Stridavy proud (na jeden napajeci zdroj)
Vykon 750 W
Napéti 85-264 V, automatické prepinani rozsahu,
47-63 Hz
Odvod tepla Maximalné 2697 BTU/hod.

Maximalni narazovy proud

Baterie

Systémova baterie

Baterie RAID (volitelnd)

V typickych podminkach napajeni a v
celém provoznim rozsahu systému muize
narazovy proud dosdhnout 55 A na jeden
napéjeci zdroj po dobu 10 ms nebo méné.

Lithium-iontova knoflikova baterie CR
203230V

Lithium-iontova baterie 4,1 V

Rozméry

Stojan
Vyska 8,656 cm
Sitka 44,7 cm
Hloubka 75,68 cm
Hmotnost (maximalni konfigurace) 26,76 kg
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Prostredi

POZNAMKA: Dalsi informace o méfenych udajich prostfedi najdete
pro jednotlivé systémové konfigurace na adrese
www.dell.com/environmental_datasheets.

Teplota

Provozni

Skladovaci

Relativni vlhkost

Provozni

Skladovaci

Maximalni vibrace
Provozni
Skladovaci

Maximalni raz

Provozni

Skladovaci

Nadmoi'ska vyska
Provozni

Skladovaci

10 az 35 °C s maximalnim ristem teploty
0 10 °C za hodinu

-40 az 65 °C s maximalnim rastem teploty

020 °C za hodinu

20 % az 80 % (bez kondenzace) s
maximalnim narastem vlhkosti o 10 %
za hodinu

5 % az 95 % (bez kondenzace) s
maximalnim narustem vlhkosti o 10 %
za hodinu

0,25 G pti 3-200 Hz po dobu 15 minut
0,5 G pti 3-200 Hz po dobu 15 minut

Jeden razovy impuls v kladné ose z
(jeden impuls na kazdé strané systému)
o sile 41 G v délce do 2 ms

Sest po sob& jdoucich razovych impulst v

kladné i zaporné ose x, y, a z (jeden impuls

na kazdé strané systému) o sile 71 G v
délce do 2 ms

-16 az3 048 m
-16 a7 10 600 m
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Remarques, avis et précautions

Q REMARQUE : Une REMARQUE indique des informations importantes qui peuvent
vous aider a mieux utiliser votre systéme.

o AVIS : un AVIS vous avertit d'un risque de dommage matériel ou de perte
de données et vous indique comment éviter le probleme.

A PRECAUTION : le message ATTENTION indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer une détérioration
du matériel ou des blessures pouvant entrainer la mort.

Les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis.
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ce document de quelque maniére que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc.
est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : Dell, le logo DELL et PowerVault sont des marques de Dell
Inc. ; Intel et Xeon sont des marques déposées de Intel Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres
pays ; Microsoft, Windows et Windows Server sont des marques déposées déposées ou non de
Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de marques et marques commerciales utilisés dans ce document se rapportent
aux sociétés propriétaires des marques et des noms de ces produits. Dell Inc. décline tout intérét dans
I'utilisation des marques déposées et des noms de marques ne lui appartenant pas.

Modeéle EMS01
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Caractéristiques du systeme

Les caractéristiques principales du systeme sont les suivantes :

Un ou deux processeurs double coeur Intel® Xeon® 5000.

Prise en charge du SMP (Symmetric Multiprocessing [multi-traitement
symétrique]), disponible sur les systemes dotés de deux processeurs Intel
Xeon. Le SMP améliore considérablement les performances du systeme en
partageant les tiches des processeurs entre des processeurs indépendants.
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez utiliser un systeme d'exploi-
tation prenant en charge le multi-traitement.

Q REMARQUE : si vous décidez de mettre le systéme a niveau en installant
un second processeur, vous devez commander les kits de mise a niveau
de processeur chez Dell™, Certaines versions du processeur Intel Xeon
ne fonctionnent pas correctement comme processeurs supplémentaires.
Le kit de mise a niveau de Dell contient la version de processeur correcte,
le dissipateur de chaleur et le ventilateur ainsi que les instructions de mise
a niveau.

Un minimum de 512 Mo sous forme de barrettes DIMM FBD

(Fully Butfered DIMM), 533 ou 667 MHz (selon disponibilité), extensibles
a un maximum de 32 Go via l'installation de combinaisons de barrettes
de 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go dans les huit emplacements
pour barrettes mémoire de la carte systeme.

Le systeme est également équipé d'une mémoire redondante, ce qui
permet de bénéficier d'une réserve utilisée en cas de défaillance, ou d'une
fonction de mise en miroir de la mémoire. Ces fonctions sont disponibles
si les huit modules de mémoire installés sont identiques.

Prise en charge des disques suivants (enfichables a chaud) : un maximum
de 6 disques durs SAS ou SATA internes de 3,5 pouces (sans la baie de média
en option), ou de 4 disques durs SAS ou SATA internes de 3,5 pouces

(avec la baie de média en option).

La baie de média en option (disponible uniquement avec les configura-
tions comprenant 4 disques de 3,5 pouces) permet d'installer une unité
de sauvegarde sur bande de mi-hauteur et un lecteur de disquette 1,44 Mo
de 3,5 pouces (tous deux disponibles en option).

Un lecteur de CD ou de DVD IDE slim, ou un lecteur combo
CD-RW/DVD (tous deux en option).

Q REMARQUE : les périphériques DVD sont uniquement des périphériques
de données.
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Un détecteur d'intrusion dans le chéssis qui transmet une alerte au logiciel
de gestion des systémes approprié en cas d'ouverture du capot de
l'ordinateur.

Jusqu'a deux blocs d'alimentation de 750 W enfichables a chaud
dans une configuration redondante 1+1 (facultative).

Quatre ventilateurs systeme enfichables a chaud.

La carte systeme offre les caractéristiques suivantes :

38

L'une des options suivantes pour la carte de montage de gauche :

- Carte comprenant deux logements PCle pleine longueur

(1 PCle x8 et 1 PCle x4)
ou

- Carte comprenant deux logements PCI-X 64 bits pleine longueur a
3,3 Vet 133 MHz, situés sur des bus PCI-X différents pouvant prendre
en charge les cartes d'extension PCI de génération antérieure

Carte de montage centrale comprenant un logement PCle x8 mi-longueur.

Logement réservé pour un adaptateur de bus hote SAS intégré ou une
carte controleur RAID en option dotée d'une mémoire cache de 256 Mo et

d'une pile RAID. Le canal interne prend en charge jusqu’a six disques durs
SATA de 3,5 pouces.

Q REMARQUE : le démarrage du systéme & partir d'un périphérique externe
connecté a une carte SAS ou SCSI n'est pas pris en charge (cartes SAS 5/E,
PERC 5/E et PERC 4e/DC incluses). Voir le site support.dell.com pour obtenir
les informations les plus récentes concernant le démarrage a partir de
périphériques externes.

Deux cartes réseau Ethernet Gigabit intégrées, capables de prendre

en charge des débits de données de 10, 100 et 1000 Mbps.

Quatre connecteurs USB 2.0 (deux a l'avant et deux a l'arriere) pour
la connexion d'un périphérique externe (lecteur de disquette ou
de CD-ROM, clavier, souris ou lecteur flash USB).

Un controleur d'acces a distance en option, pour la gestion de systémes
a distance.
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Un sous-systéme vidéo compatible VGA intégré avec un contréleur vidéo PCI
ATTES1000 a 33 MHz. Ce sous-systeme contient 16 Mo de mémoire vidéo
SDRAM DDR (non extensible). La définition maximale prise en charge
est de 1600 x 1200 avec 64 000 couleurs. Les graphiques True-color sont
pris en charge dans les définitions suivantes : 640 x 480, 800 x 600,

1024 x 768, 1152 x 864 et 1280 x 1024. Lorsque la carte d'acces a distance
en option est installée, la définition vidéo est de 1280 X 1024.

Des circuits de gestion de systemes qui surveillent le fonctionnement des
ventilateurs, ainsi que les tensions et les températures critiques, des systémes
fonctionnant en collaboration avec le logiciel de gestion de systémes.

Un controleur BMC (controleur de gestion de la carte de base) standard
avec acces série.

Le panneau arriere contient un connecteur vidéo, un port série, deux
connecteurs USB et deux connecteurs de NIC.

Les connecteurs du panneau avant comprennent un connecteur vidéo
et deux connecteurs USB.

Un écran LCD 1x5 sur le panneau avant, affichant I'ID du systeme
et les messages d'erreur.

Un bouton d'ID du systéme sur les panneaux avant et arriere

Pour plus d'informations sur des caractéristiques spécifiques,
voir “Spécifications techniques”, a lapage 46.

Systemes d'exploitation pris en charge

Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup Edition,
Standard Edition et Enterprise Edition 64 bits avec SP2
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Autres informations utiles

A PRECAUTION : Le document Product Information Guide (Guide d'informations

sur le produit) contient d'importantes informations se rapportant a la sécurité
et aux réglementations. Les informations sur la garantie se trouvent soit dans
ce document, soit a part.

Le document Instructions d'installation du rack ou le Guide d'installation
du rack fournis avec la solution rack décrivent l'installation du systeme.

Le document Hardware Owner's Manual (Manuel du propriétaire)
contient des informations sur les caractéristiques du systeme, ainsi que des
instructions relatives au dépannage et a l'installation ou au remplacement
de composants. Il se trouve sur les CD fournis avec le systeme et sur le site
support.dell.com.

Les CD fournis avec votre systéme contiennent des documents et
des outils relatifs a la configuration et a la gestion du systeme.

Des notes de version ou des fichiers lisez-moi (readme) sont parfois
fournis ; ils contiennent des mises a jour de derniére minute apportées au
systéme ou a la documentation, ou des documents de référence technique
avancés destinés aux utilisateurs expérimentés ou aux techniciens.

Obtention d'une assistance technique

Si vous ne comprenez pas une procédure décrite dans ce guide ou si le systeme
ne réagit pas comme prévu, consultez le document Hardware Owner's Manual
(Manuel du propriétaire).

Des formations et certifications Dell™ Enterprise sont disponibles. Pour plus
d'informations, consultez le site www.dell.com/training. Ce service n'est
disponible que dans certains pays.
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Installation et configuration

A PRECAUTION : avant d'exécuter la procédure suivante, lisez les consignes
de sécurité et les informations importantes sur les réglementations figurant dans
le Guide d'informations sur le produit Veillez a les respecter scrupuleusement.

Cette section décrit les étapes a exécuter lors de la configuration initiale
du systeme.

Sortez le systeme de son emballage et identifiez chaque élément.

Conservez les matériaux d'emballage au cas ot vous en auriez besoin
ultérieurement.

Installation des rails et du systéme dans un rack

Commencez par lire les consignes de sécurité qui se trouvent dans la documen-
tation d'installation du rack, puis installez les rails et le systéme dans le rack.

Consultez la documentation d'installation du rack pour obtenir les instructions
appropriées.
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Connexion du clavier, de la souris et du moniteur

Connectez le clavier, la souris et le moniteur (facultatif).

Al'arriere du systeme, de petites icones indiquent quel cable doit étre inséré
dans chaque connecteur. N'oubliez pas de serrer les vis situées sur le connecteur
du cible du moniteur, s'il en est équipé.
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Branchez les cables d'alimentation

Insérez les cordons d'alimentation du moniteur (facultatif) et du systeme dans
les connecteurs correspondants. Si le systéme est équipé d'une carte d'extension
dotée d'un connecteur de sortie vidéo, ne connectez pas le moniteur sur le
connecteur vidéo intégré du systeme mais sur celui de la carte d'extension.

Branchez ensuite l'autre extrémité du cordon sur une prise de courant mise
a la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité
de distribution de l'alimentation).
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Fixez le support du cable d'alimentation

Fixez le support du cordon sur la partie droite de la poignée du bloc d'alimen-
tation. Faites une boucle comme indiqué dans I'illustration et insérez le cordon
d'alimentation dans le clip du support. Recommencez cette procédure pour

le second bloc d'alimentation.

Branchez ensuite l'autre extrémité des cordons sur une prise de courant mise
a la terre ou sur une source d'alimentation autonome (onduleur ou unité
de distribution de l'alimentation).
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Mise sous tension du systéme

Mettez le systéme sous tension, ainsi que le moniteur, si nécessaire.

Appuyez sur le bouton d'alimentation du systeme et sur celui du moniteur.
Les voyants d'alimentation doivent s'allumer. Réglez le moniteur jusqu'a ce que
I'image soit correctement affichée.

Installez le cadre

Installez le cadre (facultatif).
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Finalisation de l'installation du systeme
d'exploitation

Sivous avez acheté un systeme d'exploitation préinstallé, consultez tout d'abord
la documentation correspondante, qui vous a été fournie avec le systeme.

Si vous installez un systeme d'exploitation pour la premiere fois, consultez

le document Quick Installation Guide (Guide d'installation rapide). Veillez a
installer le systeme d'exploitation avant tout élément matériel ou logiciel acheté
séparément.

Speécifications techniques

Processeur

Type de processeur Un ou deux processeurs double coeur
Intel Xeon 5000

Bus d'extension
Type de bus PCIX, PCle

Logements d'extension

Carte de montage centrale :

PCle Un emplacement x8 de mi-hauteur
43,3V (logement 1)

Carte de montage de gauche :

Option PCIX: Les emplacements 2 ¢t 3 peuvent
accuelillir deux cartes 64 bits, pleine
hauteur, pleine longueur, fonctionnant
a3,3 Vet cadencées a 133 MlHz.

Option PCle : ouU

Deux emplacements x8§ et x4 pleine
hauteur a 3,3 V (logements 2 et 3,
respectivement)
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Mémoire

Architecture

Supports de module de mémoire
Modules de mémoire compatibles

RAM minimale

Barrettes FB-DIMM (Fully Buffered
DIMM) a 533 ou 667 MHz
(selon disponibilité)

Huit a 240 broches
256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go ou 4 Go
512 Mo (deux modules de 256 Mo)

RAM maximale 32 Go
Lecteurs
Disques durs Jusqu'a 6 disques durs SAS ou SATA

Lecteur de disquette

Lecteur optique

Lecteur de bande

Lecteur Flash

internes de 3,5 pouces (enfichables a
chaud), sans la baie de média en option

Oou

Jusqu'a 4 disques durs SAS ou SATA
internes de 3,5 pouces (enfichables a
chaud), avec la baiec de média en option
Un lecteur 3,5 pouces de 1,44 Mo

en option

Un lecteur USB externe 3,5 pouces

de 1,44 Mo en option

Un lecteur de CD ou de DVD IDE
slim, ou un lecteur CD-RW/DVD
(tous deux en option)

REMARQUE : les périphériques DVD
sont uniquement des périphériques
de données.

Un lecteur de CD USB externe
en option

Un périphérique interne de sauvegarde
sur bande, mi-hauteur (en option)

USB externe en option
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Connecteurs

Alarriere
NIC Deux connecteurs RJ-45
(pour NIC 1 Gb intégrés)

Série Connecteur DTE a 9 broches,
compatible 16550

USB Deux connecteurs a 4 broches,
compatibles USB 2.0
Vidéo VGA, 15 broches
ATavant
Vidéo VGA, 15 broches
USB Deux connecteurs a 4 broches,

compatibles USB 2.0

Vidéo

Type de vidéo Controleur vidéo ATT ES1000 ;
connecteurs VGA

Mémoire vidéo 16 Mo, DDR SDRAM
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Alimentation

Bloc d'alimentation CA (selon la tension en vigueur)

Puissance

Tension

Dissipation thermique

Appel de courant maximal

Piles

Pile du systeme

Pile RAID (en option)

750 W

85-264 VCA avec sélection automatique
de la tension, 47-63 Hz

2697 BTU/heure maximum

Dans des conditions de lignes typiques
et dans toute la gamme ambiante de
fonctionnement du systeme, 'appel

de courant peut atteindre 55 A par bloc
d'alimentation pendant un maximum

de 10 ms.

Pile bouton au lithium-ion CR 2032,
de3V

4,1V au lithium-ion

Caracteéristiques physiques

Rack
Hauteur
Largeur
Profondeur

Poids (configuration maximale)

8,656 cm (3,4 pouces)
44,7 cm (17,6 pouces)
75,68 cm (29,79 pouces)
26,76 kg (59 livres)
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Caracteéristiques d'exploitation

REMARQUE : pour plus d'informations concernant les mesures d'exploitation
liées a différentes configurations spécifiques, rendez-vous sur le site
www.dell.com/environmental_datasheets.

Température

En fonctionnement De 10° 24 35°C (50° 2 95°F) avec
un gradient de température maximal
de 10°C par heure.

Stockage De -40° 4 65°C (-40° a 149°F) avec
un gradient de température maximal
de 20°C par heure.

Humidité relative
En fonctionnement De 20 % a 80 % (sans condensation)

avec une gradation d'humidité
maximale de 10 % par heure.

Stockage De 5% 4 95% (sans condensation)
avec une gradation d'humidité
maximale de 10 % par heure.

Tolérance maximale aux vibrations
En fonctionnement 0,25 G de 3 4 200 Hz pendant 15 mn.
En stockage 0,5 G de 3 2200 Hz pendant 15 mn.
Choc maximal

En fonctionnement Une impulsion de choc de 41 G pendant
un maximum de 2 ms sur l'axe z positif
(une impulsion de chaque c6té du
systeme)

En stockage Six chocs consécutifs de 71 G pendant
un maximum de 2 ms en positif et
négatif sur les axes x, y et z (une
impulsion de chaque c6té du systeme)

Altitude
En fonctionnement De-1623 048 m (-50 a 10 000 pieds)
En stockage De -16 410 600 m (-50 4 35 000 pieds)
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Anmerkungen, Hinweise und Vorsichtshinweise

E4 ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG enthiilt wichtige Informationen, mit deren Hilfe
Sie Ihr System besser nutzen kdnnen.

o HINWEIS: Ein HINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder
vor Datenverlust und zeigt auf, wie derartige Probleme vermieden werden kdnnen.

A VORSICHT: Hiermit werden Sie auf eine potentiell gefahrliche Situation
hingewiesen, die zu Sachschéaden, Verletzungen oder zum Tod fiihren kdnnte.

Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten.
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfiltigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung
von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: Dell, das DELL Logo und PowerVault sind Marken von Dell
Inc.; Intel und Xeon sind eingetragene Marken von Intel Corporation in den USA und anderen
Liandern; Microsoft, Windows und Windows Server sind Marken oder eingetragene Marken von
Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Lindern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der jeweiligen Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Besitzrechte an Marken
und Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.

Modell EMS01

November 2007 Teilenr. YX152 Rev. A0O
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Systemmerkmale

Dies sind die wesentlichen Hardware- und Softwaremerkmale des Systems:

Ein oder zwei Dual-Core Intel® Xeon®-Prozessoren 5000 Sequence

Unterstatzung fiir symmetrisches Multiprocessing (SMP) auf Systemen
mit zwei Intel Xeon-Mikroprozessoren. SMP verbessert die Gesamtsystem-
leistung, indem Prozessoroperationen auf unabhingig voneinander
arbeitende Prozessoren verteilt werden. Um diese Funktion zu nutzen,
muss ein Betriebssystem verwendet werden, das Multiprocessing
unterstiitzt.

Q ANMERKUNG: Fiir den Upgrade mit einem zweiten Systemprozessor
bendtigen Sie ein Prozessor-Upgrade-Kit von Dell™. Nicht alle Versionen
des Intel Xeon-Prozessors kdnnen als zusétzliche Prozessoren verwendet
werden. Upgrade-Kits von Dell sind mit geeigneten Prozessorversionen
erhiltlich und mit passenden Kiihlkdrpern und Liiftern, sowie mit Anleitungen
zur Installation ausgestattet.

Mindestens 512 MB FB-DIMM-Speichermodule (FB = Fully Buffered)

mit 533 oder 667 Mz (wenn verfiigbar), erweiterungstihig auf maximal
32 GB durch Installation von Kombinationen aus Speichermodulen mit
256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB oder 4 GB in den acht Speichermodul-
sockeln auf der Systemplatine.

Das System erméglicht auch die Verwendung von redundantem Speicher,
und zwar als Memory-Sparing (Redundanz) oder Memory-Mirroring
(Spiegelung). Beide Funktionen stehen zur Verfiigung, wenn acht
identische Speichermodule installiert sind.

Unterstatzung fur bis zu sechs interne 3,5-Zoll-Hot-Plug-SAS- oder SATA-
Festplattenlaufwerke ohne optionalen Modulschacht oder bis zu vier
interne 3,5-Zoll-Hot-Plug-SAS- oder SATA-Festplattenlaufwerke mit
optionalem Modulschacht.

Der optionale Modulschacht (nur verfiigbar in 4-mal-3,5-Zoll-Riickwand-
konfigurationen) unterstiitzt cin optionales Bandsicherungslaufwerk mit
halber Bauhohe und ein optionales Einzeldiskettenlaufwerk fiir 3,5-Zoll-
Disketten (1,44 MB).

Fin optionales IDE-CD-, DVD- oder CD-RW/DVD-Slimline-Laufwerk
E4 ANMERKUNG: DVD-Gerite sind reine Datenlaufwerke.

Ein Gehduseeingriffschalter, der einer entsprechenden Systemverwaltungs-
software meldet, wenn die obere Gehduseabdeckung geéffnet wird.

Bis zu zwei hot-plug-fihige 750-W-Netzteile in einer optionalen
redundanten 1 + 1-Konfiguration.

Vier hot-plug-fihige Systemlufter
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Die Systemplatine ist mit folgenden Komponenten ausgestattet:

56

Eine der folgenden linken Riserkarten-Optionen:

- Eine linke Riserkarte mit einem PCle-Steckplatz voller Linge
mit x8-Bandbreite und einem PCle-Steckplatz voller Linge
mit x4-Bandbreite

ODER

— Eine linke Riserkarte mit zwei 3,3V-, 64-Bit-, 133 MHz-PCI-X-
Steckplitzen voller Linge an separaten PCI-X-Bussen (Leistung kann
bei Bedarf gedrosselt werden, um édltere PCI-Erweiterungssteckkarten
zu unterstiitzen)

Eine mittlere Riserkarte mit einem PCle-Steckplatz (x8) mit halber
Baulinge.

Reservierter Steckplatz fir integrierten SAS-Host-Bus-Adapter oder
optionalen RAID-Controller mit 256 MB Cachespeicher und RAID-
Batterie. Der interne Kanal unterstiitzt bis zu sechs 3,5-Zoll-SATA-
Festplattenlaufwerke.

E4 ANMERKUNG: Der Systemstart von einem externen, an einem SAS- oder
SCSI-Adapter angeschlossenen Laufwerk einschlief3lich SAS 5/E, PERC 5/E
oder PERC 4e/DC wird nicht unterstiitzt. Aktuelle Informationen zum
Systemstart von externen Laufwerken finden Sie auf der
Website support.dell.com.

Zwei integrierte Gigabit-Ethernet-NICs fir Dateniibertragungsraten
von 10 Mby/s, 100 Mb/s und 1000-Mby/s.

Vier USB 2.0-konforme Anschliisse (zwei auf der Vorderseite und zweli
auf der Riickseite) zum AnschlieBen von Diskettenlaufwerk, CD-ROM-
Laufwerk, Tastatur, Maus oder USB-Flash-Laufwerk.

Optionaler Remote-Access-Controller (RAC) zur Fernverwaltung
des Systems.

Integriertes VGA-kompatibles Grafiksubsystem mit ATT ES1000 PCI-
Grafikcontroller mit 33 MHz. Dieses Grafiksubsystem verfiigt tiber einen
Grafikspeicher mit 16 MB DDR-SDRAM (nicht erweiterbar). Maximale
Auflésung: 1600 x 1200 bei 64.000 Farben. Bei True-Color-Darstellung
sind folgende Auflosungen maoglich: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768,
1152 x 864 und 1280 x 1024. Bei installierter optionaler Remote-Access-
Karte ist die Grafikauflosung 1024 x 768.
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s Systemverwaltungselektronik zur Uberwachung der Systemlifter und der
kritischen Systemspannungen und -temperaturen. Die Systemverwaltungs-
elektronik funktioniert im Verbund mit der Systemverwaltungssoftware.

* Standard-Baseboard-Management-Controller mit seriellem Zugang.

*  Auf der Riickseite befinden sich ein serieller Anschluss, ein Bildschirm-
anschluss, zwei USB-Anschliisse sowie zwei NIC-Anschliisse.

e Auf der Vorderseite sind ein Bildschirm- und zwei USB-Anschliisse
vorhanden.

*  LCD-Display (1 x 5) auf der Vorderseite zur Anzeige von System-1D
und Fehlermeldungen.

*  Systemidentifikationstaste auf Vorder- und Riickseite.

Weitere Informationen zu spezifischen Funktionen finden Sie
unter , Technische Daten auf Seite 63.

Unterstiitzte Betriebssysteme

*  Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, Standard
und Enterprise x64 Edition mit SP2

Weitere niitzliche Informationen

A VORSICHT: Das Produktinformationshandbuch enthélt wichtige Informationen
zu Sicherheits- und Betriebshestimmungen. Garantiebestimmungen konnen
als separates Dokument beigelegt sein.

* Inder zusammen mit der Rack-Lésung gelieferten Rack Installation
Instructions (Rack-Installationsanleitung) bzw. im Rack Installation Guide
(Rack-Installationshandbuch) ist die Installation des Systems in einem
Rack beschrieben.

* Im Hardware-Benutzerhandbuch erhalten Sie Informationen tiber
Systemfunktionen, zur Fehlerbehebung am System und zum Installieren
oder Austauschen von Systemkomponenten. Dieses Dokument finden Sie
entweder auf der zusammen mit dem System gelieferten CD oder auf
support.dell.com.
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*  Mitgelieferte CDs enthalten Dokumentation und Dienstprogramme
zur Konfiguration und Verwaltung des Systems.

*  Moglicherweise sind Versionshinweise oder Infodateien vorhanden. Diese
enthalten Aktualisierungen zum System oder zur Dokumentation bzw.
detailliertes technisches Referenzmaterial fiir erfahrene Benutzer oder
Techniker.

Technische Unterstiitzung

Falls Sie einen Vorgang in diesem Handbuch nicht nachvollzichen konnen oder
das System sich nicht wie erwartet verhilt, nchmen Sie das Hardware Owner’s
Manual (Hardware-Benutzerhandbuch) zur Hand.

Dell™ bietet Unternchmenstraining und Zertifizierung an. Weitere
Informationen finden Sie unter www.dell.com/training. Diese Dienstleistungen
stehen unter Umstidnden nicht an allen Standorten zur Verfiiggung.

Installation und Konfiguration

A VORSICHT: Bevor Sie mit dem folgenden Vorgang beginnen, lesen und befolgen
Sie die Sicherheitshinweise und die Betriebsbestimmungen im Produkt-
informationshandbuch.

In diesem Abschnitt ist die erstmalige Einrichtung des Systems beschrieben.

Entnehmen Sie das System der Verpackung und identifizieren Sie die einzelnen
Komponenten.

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fiir moglichen spiteren Gebrauch auf.
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Installation der Schienen und des Systems in einem Rack

-

Wenn Sie die Sicherheitshinweise in der Dokumentation zur Rack-Installation
fiir das System gelesen haben, konnen Sie die Schienen und das System im Rack
installieren.

Wie Sie das System in einem Rack installieren, erfahren Sie in der Dokumentation
zur Rack-Installation.

AnschlieBen von Tastatur, Maus und Bildschirm

Schliefen Sie die Tastatur, die Maus und den Bildschirm (optional) an.

Die Anschliisse auf der Riickseite des Systems sind mit Symbolen gekenn-
zeichnet, mit denen sich die entsprechenden Kabel zuordnen lassen. Denken
Sie daran, gegebenenfalls die Schrauben am Stecker des Bildschirmkabels
festzuzichen.
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AnschlieBen der Stromversorgung

Verbinden Sie den Bildschirm (optional) und das System mit den entsprechenden
Netzstromkabeln mit dem Stromnetz. Wenn das System mit einer Erweiterungs-
karte mit Bildschirmausgang ausgestattet ist, schlieBen Sie den Bildschirm am

Ausgang der Erweiterungskarte und nicht am integrierten Bildschirmanschluss an.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer geerdeten Steckdose oder
mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler.
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Installation der Riickhalteklemme fiir das Netzstromkabel

Bringen Sie die Rickhalteklemme fiir das Netzstromkabel am rechten Bogen
des Netzteilgriffs an. Biegen Sie das Netzstromkabel wie abgebildet zu einer
Schlaufe und befestigen Sie es an der Kabelklemme. Wiederholen Sie den
Vorgang fiir das zweite Netzteil.

Verbinden Sie das andere Ende des Kabels jeweils mit einer geerdeten Steckdose
oder mit einer separaten Spannungsquelle, etwa einer unterbrechungsfreien
Stromversorgung (USV) oder einem Stromverteiler (PDU).

Einschalten des Systems

~

Schalten Sie das System und den Bildschirm (optional) ein.

Driicken Sie den Netzschalter am System und am Bildschirm. Darauthin
sollten die Betriebsanzeigen aufleuchten. Stellen Sie den Bildschirm ein,
bis die Anzeige zufriedenstellend ist.
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Anbringen der Frontverkleidung

Installieren Sie die Frontverkleidung (optional).

Einrichten des Betriebssystems

Wenn das Betriebssystem vorinstalliert ist, lesen Sie die zusammen mit
dem System gelieferte Dokumentation zum Betriebssystem. Wie Sie ein
Betriebssystem erstmalig installieren, erfahren Sie in der Dokumentation
Quick Installation Guide (Kurz-Installationsanleitung). Das Betricbssystem
muss installiert sein, bevor Sie andere, nicht zusammen mit dem System
erworbene Hardware oder Software installieren.
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Technische Daten

Prozessor

Prozessortyp Ein oder zwei Dual-Core Intel Xeon-
Prozessoren 5000 Sequence

Erweiterungsbus

Bustyp PCIX, PCle

Erweiterungssteckplitze
Mittlere Riserkarte:
PCle

Linke Riserkarte
PCI-X-Option:

PCle-Option:

Einmal x8-Bandbreite 3,3 V, halbe
Bauhohe (Steckplatz 1)

Zwei Steckplitze fiir Karten voller
Baulinge und voller Bauhshe mit 3,3V,
64 Bit, 133-MHz (Steckplitze 2 und 3)

ODER

Finmal x8-Bandbreite 3,3 V, volle
Bauhéohe (Steckplatz 2) und einmal
x4-Bandbreite 3,3 V, volle Bauhohe
(Steckplatz 4)

Speicher

Architektur

Speichermodulsockel
Speichermodulkapazititen
RAM (Minimum)

RAM (Maximum)

Fully-Buffered-DIMMs (FBD) mit
533 oder 667 MHz (sofern verfiigbar)

Achtmal 240-polig

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB oder 4 GB
512 MB (zwei 256-MB-Module)

32GB
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Laufwerke

Festplattenlaufwerke Bis zu sechs interne 3,5-Zoll-Hot-Plug-
SAS- oder SATA-Festplattenlaufwerke
ohne optionalen Modulschacht

ODER

Bis zu vier interne 3,5-Zoll-Hot-Plug-
SAS- oder SATA-Festplattenlaufwerke
mit optionalem Modulschacht

Diskettenlaufwerk Ein optionales 3,5-Zoll-Laufwerk fiir
1,44 MB
Externes optionales USB-Laufwerk
(3,5 Zoll) fiir 1,44 MB

Optisches Laufwerk Ein optionales IDE-CD-, DVD- oder
kombiniertes CD-RW/DVD-Slimline-
Laufwerk
ANMERKUNG: DVD-Geréte sind reine
Datenlaufwerke.

Externes USB-CD-Laufwerk (optional)

Bandlaufwerk Ein optionales internes
Bandsicherungslaufwerk halber Bauhshe

Flash-Laufwerk Externer USB-Datentriiger (optional)
Anschliisse
Riickseite
NIC Zwei RJ-45 (fiir integrierte 1-GB-NICs)
Seriell 9-polig, DTE, 16550-kompatibel
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-
konform
Grafik VGA, 15-polig
Vorderseite
Grafik VGA, 15-polig
USB Zwei 4-polige Anschliisse, USB-2.0-
konform
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Grafik

Grafiktyp Grafikcontroller ATT ES1000; VGA-
Anschlisse

Grafikspeicher 16 MB DDR-SDRAM

Anschlusswerte

AC-Netzstromversorgung (iiber Netzteil)

Leistung 750 W

Spannung 85-264 VAC, autom.
Bereichseinstellung, 47-63 Hz

Wiirmeabgabe Maximal 2697 BTU/h

Maximaler Einschaltstrom Unter typischen Leitungsbedingungen

und tiber den gesamten System-
Umgebungsbetriebsbereich kann der
Einschaltstrom pro Netzteil (iiber einen
Zeitraum von 10 ms oder weniger) 55 A

erreichen.
Batterien
Systembatterie CR 2032, 3,0-V-Lithium-lonen-
Knopfzelle
RAID-Akku (optional) 4,1 V Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Rack
Hohe 8,656 cm
Breite 44,7 cm
Tiefe 75,68 cm

Gewicht (maximale Konfiguration) 26,76 kg
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Umgebungshedingungen

ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umgebungsbedingungen
bei verschiedenen Systemkonfigurationen finden Sie unter
www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatur
Betrieb 10° bis 35 °C bei einem max.
Temperaturanstieg von 10 °C
pro Stunde
Lagerung -40° bis 65 °C bei einem max.

Temperaturanstieg von 20 °C
pro Stunde

Relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb 20% bis 80% (nicht-kondensierend)
mit einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit
von 10 % pro Stunde

Lagerung 5% bis 95% (nicht-kondensierend)
mit cinem Anstieg der Luftfeuchtigkeit
von 10 % pro Stunde

Maximale Erschiitterung
Betrieb 0,25 G bei 3-200 Hz, 15 min lang
Lagerung 0,5 G bei 3-200 Hz, 15 min lang
Maximale StoBeinwirkung

Betrieb Ein Stof von 41 G in der positiven
z-Achse (ein Stof} auf jeder Seite des
Systems) tiber cinen Zeitraum von
bis zu 2 ms.

Lagerung Sechs nacheinander ausgefiihrte Stofe
mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und
Z-Richtung (ein Stof} auf jeder Seite
des Systems).

Hohe iiber NN
Betrieb -16 bis 3048 m
Lagerung -16 bis 10.600 m
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XapaKTNPIOTIKA CUCTHHOTOG

Ta KOpLOL YOPAKTNPIOTIKE AOYIGHIKOD KL DVAIKOD TOV GUGTHHATOG oG TEPAAUPAvVOLV:

‘Evav 1 8Vo emefepyaotés Surhod mopnva Intel® Xeon® g ogpdc 5000.

Ynootpi&n cvppetpikng toiv-enelepyaciog (SMP), n onoia eivar dtobéoun o
ocvothiuata pe dvo enelepyootéc Intel Xeon. To yopaxtnpiotikdé SMP Bertimver
TN GLVOMKN aTAS06T TOL GLGTHUATOS KOTAPEPILOVTAG TIC EMEEEPYATTIKES
epyaoieg o aveEaptnrovg enctepyactéc. [a va expetailevteite avtd to
YOPUKTNPLOTIKO, TPEMEL VAL YPT|CLULOTOLELTE £VOL AEITOVPYIKO GVGTNLLOL TTOV VO,
vrootnpilet v mohv-eneepyacio.

ﬂ ZHMEIQZH: Av amogagioete va avapabuioete 10 oU0TNUE 0ag
EYKOABIOTWVTOG Eva BEUTEPO ETTEEEPYATTH, TTPETTEI VA TTOPAYYEIAETE TA
oeT avafBaduiong emegepyaoTr] atmod Tnv Dell™. OAeg o1 ekddoEIg Twv
emeepyaaTwy Xeon Tng Intel dev Asitoupyolv cwoTd wg TTPOCOETOI
emmegepyaaTég. To aet avaBdbuiong atrd Tnv Dell Tepi€xel Tn cwoTh
€kdoon etregepyaoTn, de€apevrg OepuUOTNTAG Kal AVENIOTHPA, KABWG
Kal 0dnyieg yia Tnv ekTEAEON TNG avaBdBuiong.

Koat’ ehdyioto 512 MB ota 533 | 667 MHz (6tav givar dtabéopa), pwviun Fully

Buffered DIMM (FBD), pe duvatdtnta avapdaduiong og 48 GB to molo, e

gykotdotoon cuvdvacuav 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2- GB /1 4 GB povadwov

UVAUNG OTIS OKT® VTOSOYES LOVAS®OV LVIUNG ETAVD GTIV TAUKETO, TOV

GULGTNLLOTOG.

To oo yapakpiletar exiong amd ePESPIKT LVIUN, 1| OO0 TTaPEYEL

TAEOVAGHA 1] KATOTTPIKO gidmAo pviune. Kot ta d00 yapaktnpiotikd givol

Srabéoya av gival eyKaTEGTUEVES OKT® 1816C LOVASEC LVIUNG.

Ymootpi&n yio émg kot €L ecmTepikég povadeg okANpov dickov, 3,5 Tomv,
Bepung ovvdeong, oetpraxng ovvdeong SCSI (SAS) 1 ecwtepikég povadeg
oKkANpoD dickov SATA ywpig TPOAPETIKO POTVIO LEGMV 1] £0G £ TEGTEPLS
£0MTEPIKES LoVAdeg okANpoL dickov SAS 1 SATA 1wv 3,5 wtedv, Ogpunc
oHVOEONG, LLE TPOALPETIKO PATVIO HECMV.

To mpoatpetikd patvio pécwv (mov dtatibetal povo pe Tig SLopopPOGELS
mhakéTag Paong og 3,5 wroov x4) mapéxel VIOGTAPIEN Y10 TPOOLPETIKT LOVAOL
Tawviog oo Hiyovg yia T dnpovpyia aviypaov aceoreiog (TBU) kat yo
TPOALPETIKT oA povada diokétac, 1,44-MB, 3,5 wicdv.

Mua Tpoapetikn| povada dickov IDE CD, DVD Aemtiig ypoppnic 1 pio povado.
ocuvdvacpod CD-RW/DVD.

Q ZHMEIQZH: Oi yovadeg DVD sivai pyévo yia dedopéva.

Ta TpwTa BAPATa pe To oUOTNUAG 0ag | n



*  "Eva dokdmtng d1eloduong 610 mAAIGL0 TOv EVIUEPMVEL TO KATAAANAO AOYIGHLKO
Slayelplong CLOTNUATOV GTNV TEPITTOGT TOL VAL OVOIKTO TO EMAVED KAAVLLULOL.
*  "Ewg kot 800 mapoyég tpopodoaciag 750-W, Oeppig 60vOeoNg GE TPOALPETIKY
epedpkn Swpopomon 1+ 1.
*  Téooepig avelotnpeg Bepung ovvoesNS Yo TV YHEN TOL GLGTHLLOTOC.
H mhakéta Tov cuoThpHaTog TEPIAAUPAVEL TO TOPAKAT® YOPAUKTPLIOTIKA:
*  Mia and Tig TopaKAT® ETAOYEG KAPTOC AVOW®OGTG GTO. 0PLOTEPA:
—  Muw képta avOymong oTa aploTepd mov £xEL Lo Lakpdotevn vrodoyn PCle
TAPOVG- PKoVG X8 Kot pia pakpootevn vodoyr PCle nnpovg prkovg x4.
'H

- Muw kdpto aviymong ota apiotepd mov Exet Svo vrodoyés PCI-X 3.3-V,
64-bit, 133-MHz ot Egymprotovg dtaviovg PCI-X (pe duvatdtnta phduong
Yo TNV Voot PEN KA podotnpévav tpocbetwv kaptdv PCI).
* M képta avodov SikTHov 6To KEVTIPO, 1 0moio, SafETEL o pLoKpOGTEVN
vrodoyn PCle piood pnkovg x8.

*  E131k1| vmodoyn Yo EVOOUUTOUEVO KEVTPIKO TPOGUPUOYED Slovhov SAS 7
vl TpoapeTikT| Kapta edeykti RAID pe 256 MB kpuerg pviung (cache) kot
pmatopic RAID. To ecmtepikod kaviil vrootnpilet éng kot €L povadeg okAnpod
diokov SATA 3,5 wrtcmv.

Q ZHMEIQZH: Acv utrooTtnpiletal n ekkivnon Tou GUCTHUATOC OTTO
€CWTEPIKN OUOKEUN TTpooapTNUEVN O€ Tpooappoyéa SAS ) SCSI,
oupTtrepiAauBavopévwy Twv SAS 5/E, PERC 5/E kail PERC 4e/DC.
Emokegreite Tn dietBuvon support.dell.com yia Tig TeAeuTaieg
TTANPOPOPIEG OXETIKA PE TNV EKKIVNON ATTO EEWTEPIKEG CUOKEUEG.

* Ao evoopatopéves kapteg NIC Gigabit Ethernet, pe duvatdtnta vrootpiéng

ToyLTRTOV dedopévav ™ Téng tov 10 Mbps, 100 Mbps kat 1000-Mbps.

*  Téooepig oulevkmpeg supPatoig pe USB 2.0 (§Ho oto gpmpdg kot Vo 610 miow

UEPOG) pe duVOTOTNTO VIOSTAPIENG HOVASOG O1GKETAC, LOVAdAC diGKOoV

CD-ROM, mAnktpodroyiov, movtikiod 1 povadac pviung flash USB.

*  TIpoarpetikdg ereyktig amopakpuopévns tpocsfaong (RAC) yio amopakpoopévn
Swayeipion cvotudTmv.
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"Eva evoopoatmpévo vroovompe 006vnc cupfatod pe VGA pe eheyi 080vng ATI

ES1000, 33-MHz PCI . Avtd to vrocvotnpa 086vng nepiéyet 16 MB pviung
086vng DDR SDRAM (yopic dvvardtnta avaBabpong). H péyotn avdivon
etvan 1600 x 1200 pe 64 K ypopata. To ypogikd pe TpoyoTikd xpmuoTo.
vrootnpilovrat yua T1g akdAovbeg avoldoeig: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768,
1152 x 864 o 1280 x 1024. Otav gykatootabei 0 TpoatpeTikdg ELEYKTNG
ATOUOKPVGHEVNG TpdoPacng, 1 avdivon g 006vng yiveton 1280 X 1024.
Adtaén KokKAOPATOV Y1 T dloyelpton GLOTUATOV, 1] 0Tol0 ToPAKOAOVOET

TN AELTOVPYIQ TOV OVEULGTIPMY TOV GLUGTNLOTOG, KAOMS Kot TS KPioIEg
Beppokpaocieg kot Tdoglg Tov cuothpatos. H didtaén kukhopdtov yo
Sioyeipion cvoTpdTeV AEtTovpYEl 6€ GUVOLAGUOS e TO AOYIGHIKO Stoeiplong
GLOTNUATOV.

Tomikog eheykng Sayeipiong Thokétag BAonG, GEPLOKTNG TPOCTELICNG.

O1 ovlevktpeg Tov Tow péEPovg TepLapBavouvy éva oelplakd culevkthpa, vo
ovlevktnpa 006vng, dvo culevktipeg USB kot dvo culevktipeg kaptdv NIC.
O1 ovlevktpeg Tov gUmpos PEPOVG mephapPavouy Eva culevktipa 086vng

Kot 6vo culevktpeg USB.

Mmnpootivdg mivaxag 1x5 LCD yia v TanTtdTTo. GLGTIILOTOG KoL HIVOILOTO.
CQAAUATOV.

Kovuni k0dikod avayvdpiong Tov GUGTNRATOG 6TO EUTPOG KO TO THGM UEPOG.

Mo mepiocdTepec TANPOPOPIEG GYETIKA LE CLYKEKPLUEVE YOPOKTNPIOTIKA, OVUTPEETE
otV evotnta "Teyvicég Tpodiaypapés” otn celida 79.

AgiToupyikd cuoTHHATA TTOU UTTOOTNPIfOVTAI

Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, exddoeig Standard
kot Enterprise x64 pe SP2
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AAAeg TTANpOPOpPiEG TTOU EVOEXETAI
vVa XPEINOTEITE

A MPOZOXH: O 08nyé¢ MAnpogopiwv Mpoiévrog TrapéXel CNUAVTIKES
TTANPOPOPIES YIO TNV ACPAAEIN KAl TOUG PUBHIOTIKOUG KAVOVEG.
O1 TTAnpo@opieg yia TNV eyyunon evaEXeTal va cupTreEpIAauBdavovTal
Héod o€ auTo TO £YYPOPO I} WG SEXWPIOTO £YypaPo.

* O Odnyieg eyxatdoraons oe papi | 0 OONYo¢S eYKATAOTOTNS T€ PaYI TIOV
GLVOSEVOLVY TN O1KN GOIG AVGT] Y10 PAPL TEPLYPAPOVV TOV TPOTO EYKATAGTACTG
TOVG GLOTHUATOC OOG GE PAPL.

*  To Eyyeipidio kardyov viikod TopEyel TANPOQOPIEG GYETIKA LUE TO.
FOPOUKTNPIOTIKG TOV GUGTHLATOG KOL TEPLYPAPEL TNV OVTILETOTLOT TPOPANUAT®V
TOV GLGTNHOTAG GOG KOL THV EYKATAGTAG 1] TNV OVIIKOTAGTAGCT GUGTOTIKOV
otoyelov Tov cvoTHoTog. To &yypapo avtod propel va evtomotei ota CD
OV GLVOOEHOVV TO GVGTNUA GoG 1] 6T dievBuven support.dell.com.

*  To CD mov cuvodevovy 10 GOGTNUE GOG TAPEYOLY TEKUNPIMOT Kot EPYOAEio
Y10 T SUOPOOGT Kol T SLoXElPLoT| TOL GLOGTHULNTOS GOG.

*  Inueudoelg £kdoong 1 apyeio Readme (minpopopidv) evdéyetat vo
TEPILOUPAVOVTAL VL0l VO, TAPEXOVV TIG TEAEVTALEG EVILEPDGELS Y10, TO GUGTILACL,
OmMG eMioNG TEKUNPIOGT 1| TPOY®PNUEVO VAIKO 0vapopas Yo TEXVIKG OEpaTa
oL TTPoopilovTal Yo EUTEPOVG YPNOTEG 1 TEYVIKOVG.

ARQyn TeXVIKAG Bonbelag
Edv dev katavoeite pio Stadikasio Tov 0d1yod auTov 1 v T0 GOGTNUO OgV Agitovpyet
e Tov avapevopevo Tpomo, avatpééte oto Eyyeipidio katoyov viikod.

Eivar Srabéowun n Emyepnpotiky exkmaidgvon kot motoroinen g Dell. INo
TEPLOGOTEPEG TANPOPOPieS, avatpélte otn devbuven www.dell.com/training.
H vanpeoio avt gvogyetar va unv poo@épetat oe Oleg TIG Tonobeaiec.
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EykatdoTaon Kal S1auoppuwon

A MPOXZOXH: NpoTtol TTpayHaTOTTOINCETE TV TTOPAKATW Siadikacia,
d1aBdaoTe Kal aKOAOUOROTE TIG 0BNYiegaoPaAgiag Kal TOUG ONUAVTIKOUG
puUBHIOTIKOUG Kavoveg oTov O8nyo lMAnpogopiwy lpoiévrog.

H gvotnto avt meptypdpet ta fApota yioo Ty apyikn pOOUIoT TOV TopauETpOv
TOV GLGTNUOTAOG GOGC.

Avoi&te T cvokevacio TOV GLGTHLATOSC GOG Kot avayvVOPioTe Kabe avtikeipevo.

DvAaETe GLa ToL VMKG TOV 560G amocTdABNKay Yo Vv Tepintmon mov Ha ta ypelocTeite
apyotTepa.

Toro0éTnoNn TWV PAYWY KAl TOU CUCTAHOTOG € pAQI

MoAig ohokAnpacete TNV avayvoon tov “Odnyidv aceolreiog” Tov Bpickovial oTnv
TeKUNplmon eYKaTAGTOONG GE PAPL Y10 TO COGTNUA GOG, TOTOOETNOTE TIC PAYES KO
70 GVOTN O, OE PAQL.

INo 0dnyieg oyeTKd e TNV €YKATAGTAGT] TOV GLGTHLATOSC GOG GE PAPL, AVOTPEETE
GTNV TEKUNPIOOT EYKATAGTAONS GE PAPL.
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20vdeon TTANKTpoAoyiou, TTOVTIKIOU Kol 006vng

YuvdéoTe TO TANKTPOLOY10, TO TOVTIKL KoL TNV 000V (TpOoatpeTIKy).

O1 ovlevkTnpeg 6T0 TOM PEPOG TOV GLGTNIATOG EYOVV ELKOVIOLN TaL OTTOlaL
VIOJEKVVOVY TO KAAMSL0 TOV Guvdéetal o kabe cvlevktipa. [Tpémet va copilete
115 Pideg (edv vrapyovv) oto culevkTnpa Kokwdiov Tng 006vnG.

20vdeon TG TpoPodoariag

Yuvdéate TV 006V (TPOULPETIKE) KL TV TPOPOSOGIiO TOV GUGTHUATOS KOl GUVOESTE
70 KoA®10 (M To Kahddie) 610 cOOTNH. AV TO GOGTNUA Gog SaBéTel KApTO
eméktaong Le oulevkthpa £000vV 006vNg, unv cuvdécete TV 000V cToV
EVoOUOTOLEVO cuievkTipa 006vNG Tov cLOTHHATOG. AVl Yo 0VTO, GLVOESTE TO
KOA®S10 TG 006vNG 6T0 GLLEVKTHPO EMAVO GTNV KAPTO EXEKTAONG.

Yuvdéate To GALO GKpo TOV Kolwdiov o€ yelwpévn mpila pedpatog i oe Eexwplotn
Y1 TPOPOS0GinG, OTMG gival £va cuoTnpa adtdrewmtng Tpogodociog (UPS) 1
povada dravopng pedpatog (PDU).
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TotroBéTnon Tou OTNPIYHATOG CUYKPATNONG TOU KaAwdiou
TPOPOdOUiag

YuvOEGTE TO GTNPLYHA GLYKPATNOTS TOV KoAwdiov Tpopodoaciag 6o de&i cuvdespo
™G AP g mapoyng tpopodoaciag. Kdapyte 10 KaA®O10 TpoPodociog Tov
GLOTHLATOG GE LoPPN} BPOYOV, OTMG PAIVETAL GTO GYNLLA KOL GUVIESTE TO OTIV
ayKpaQa Tov KoAwdiov Tov otnpiypotos. Exovaldfete t dodikacio yio t devtepn
TapoyN TPoPodociag.

TomoBetnoTe TV ALY Gikpn TV KOA®SIOV TPOPOSOGINC 68 YELWUEVO PEVUATOSOTN
1N o€ Egyoplot ANy NAEKTPIKOD PELUATOG, OTMG Eival £va GOOTNHO AOLOAETTNG
tpoodoaiag (UPS) 1 po povada dovoung pevpatog (PDU).
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©éon ToU CUCTANATOG O€ AsiIToupyia

Evepyomouote t0 cuoTnpa Kot v 000vn (TpoatpeTikd).

[Méote To Kovpmi Agrtovpyiag 6To Vot kot v 086vn. Tlpémet vo avdyouv ot
evdeifeig Aertovpyiac. PuBuiote ta kovpmid gEléyyov g 006vng domov 1 ekdvo.
oL EPPAVILETOAL VOL GO IKOVOTIOLEL.

Totro0éTnon TG TTPOCOYNG HovAdag

Eykatootmote v Tpocoyn Lovadog (TPOULPETIKA).
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OAOKANPWOTE TNV £yKATACTOON
TOU AEITOUPYIKOU CUCTHHATOG

Edv €yete ayopdogl mpogyKoTEGTNUEVO AEITOVPYIKO GUGTNUO, OVUTPEETE GTNV
TEKUNPI®OT) TOV AEITOVPYIKOD GUGTHHATOG TOV GLVOSEVEL TO GVGTNUG GaG. [lo vo.
EYKOTAOTNGETE £VOL AEITOVPYIKO GOGTNUO Yol TPAOTN POpd, avatpééte otov Odnyod
ypiyopns eykardotaons. Befarwbeite 6T1 10 Aettovpyikd GOSN Eivar EYKOTEGTNEVO,
TPV EYKATACTNGETE VMKO 1 AOYIGHIKO OV dev ExeTe ayopdoet podi pe To cOoTNHo.

Texvikég Trpodiaypa@ég

Etre§epyaoTiig

Tomog eneepyacth

"Evag M 600 ene&epyaotég d1mhov mupniva

Intel Xeon g oepdg 5000.

Aiaulog erékTaong

TYmog drovAov
Ynoodoyéc eméktacng

Kdpta avédov diktdov oto kévrpo:
PCle

Kdpta avddov diktdov oto apiotepd
Emoyn PCI-X:

Entvoyn PCle:

PCI-X, PCle

pio oo Hyoug X8 LakpOGTEVT VTTOSOYT|
3,3-V (vmodoyn 1)

00 TAPOVG VYOLS, TANPOVG UNKOVG
3,3V, 64 bit, 133-MHz (vrodoyég 2 ko 3)

'H

pio AN povg Hyyoug X8 poakpdoTevn
vrodoyn 3,3-V (vmodoyn 2) ko pio
TAPOVS VYOLS X4 HakpdGTEVT VTTOSOYN
3,3-V (vmodoyn 3)
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Mvipn

Apy1tekToviKn

Y70d0yEG LOVAS®V LVARNG
XopnTiKOTTES LOVAS®V VUG
EXéyiomn pvnun RAM

Méyiot pviaun RAM

Mvijun DIMM pe neployn mpocmpivig
amobnkevong (FBD) ota 533 1| 667
(6tav givar dwbéoipa) MHz

okT® pe 240 axideg

256 MB, 512 MB, 1 GB,2 GB1® 4 GB
512 MB (800 povédeg 256 MB)
32GB

Movadeg

Movdéideg oxkAnpov dickov

Movdda diokétag

Movdado omtikod dickov

Movada towviag

Movada pviung flash

$mg kat €L E0MTEPIKEG HOVADEG GKANPOD
diorov 3,5 wrohmv, Oepung puoudtoong,
SAS 1] SATA ywpig TpoorpeTikd potvio
péoov,

'H

£mG KO TEGGEPLG EGMTEPIKEG LOVADES
oKAnpo? dickov 3,5 wtehv, Bepung
Puopdrmong, SAS 1 SATA pe
TPOULPETIKO POTVIO LEGOV

Mio mpoarpetikn| 3,5 wrodv, 1,44 MB
mnpootpeTikn eEmtepkn povado USB,
3,5 wtoav, 1,44 MB

pla mpoatpetikn povada dickov IDE CD,
DVD Aentig YPOUUNAG 1] 1o, Lovada
ocvvdvoopod CD-RW/DVD

ZHMEIQXZH: 01 povédec DVD sival povo
yia dedopéva.

Ipoarpetikn e&wtepkn povédo USB CD

pic TPOULPETIKN EGMTEPIKT] GLGKELT
Toviag (oo VYOG yia T dnpovpyia
avTlypaomv acpareiog

Ipootpetikn e€mtepkn povado USB
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YuJEUKTAPEG

Hico pépog

Képta NIC Abo RJ-45 (y10 evoopoatmpéveg KapTeg
NIC 1 GB)
Zelptlokm 9 axidwv, DTE, coppotn pe 16550
USB Avo 4 akidwv, cvppatés pe USB 2.0
066vn VGA 15 oxidov
Epmpog pépog
006vn VGA 15 akidov
USB Abo 4 akidwv, cvppatég pe USB 2.0
006vn
Tomog 006vng E)eyktig 006vng ATI ES1000,

Mviun 086vng

ovlevktnpeg VGA
16 MB pviung DDR SDRAM

Tpogodooia

Tpogodocia AC (ava Tpopodocia)
HX\ektpkr| 1oyd¢ o Watt

Téon

"Ex\von Beppomrag
MéyioTo pedpa 16pong

Mrnartapieg

750 W

85-264 V AC, pe avtopotn emhoyn
mepoyne, 47-63 Hz

2.697 BTU/®pa 10 péyioto

Kéto omd tumikég ouvOnkeg ypoppung
KO TOVO OO TNV TEPLOYN AetTovpylog
e PEALOVTOG OLOKAN POV TOV
GUGTILOTOC, TO PEVLLA EIGPONG UTOPEL VaL
ayyi&et ta 55 A avd mapoyn Tpopodociog
v 10 ms 1 Arydtepo.

Mmnorapio GuoTHNLOTOG CR 2032 3,0 V 16vrog Mbiov o oynua
vopiopatog

Mmnotapio RAID (rpooaipeticd) 4,1 V 16vtog Mbiov
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DuUOIKA XAPOKTNPICTIKA

Pag
"Yvyog 8,656 k. (3,40 ivtoeg)
Mnkog 44,7 ek. (17,6 ivtoecg)
[M\étog 75,68 cm (29,79 ivtoeg)
Baépog (Léyiom dwpdpomon) 26,76 kg (59 1b)

XapaKTnpIoTIKA TTEPIBAAAovTog

ZHMEIQXH: o emmAéov TTANPOQopIEC OXETIKG LE TIC TIEPIBAANOVTIKEC HETPHOEIC
Y10 CUYKEKPIPEVEG DIAUOPPWOEIG TUCTANATOG, ETTIOKEPTEITE TN diEUBUvON
www.dell.com/environmental_datasheets.

Ogppokpacia
Agrtovpyiog 10° €wc 35°C (50° £wg 95°F) pe péyrot
Pabpida Oeppokpaciog tovg 10°C avd
wpa
Amobnikevong —40° éwg 65°C (—40° éwc 149°F) pe

péyiom Pabuida Heppokpaciog Tovg
20°C ava dpo
XyeTiKN vypooia

Aertovpyiag 20% ¢mg 80% (yopig cupmvkveon) pe
péyot Pabpuido vypasiog 10% avé dpa

Amobnkevong 5% €wg 95% (ywpic cupumvdKVOoN) e
péyotn Pabpuida vypaciog 10% ava mpa
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XapakTnpioTiKa TepIBaAAovTrog (ouveyilsrail)

Méyrwotn Toldvrevon
Agrrovpyiag
Amobnkevong

Méywotn d6vion
Agrrovpyiag

Amobnkevong

Yyoépetpo
Agrrovpyiag

Amobnkevong

0,25 G oto. 3-200 Hz eni 15 Aemtd
0,5 G ota 3-200 Hz eni 15 Aentd

"Evog moApog 6vnong oto Hetikd tunpa

Tov G&ova z (évag maApdg oty Kabe
TAevPE TOL cLoTAOTOG) TV 41 G
eni éw¢ Ko 2 ms

"E&1 Suadoyikd ektelecpuévol maApol

d6vnong 670 OETIKO Kot apyNTIKO TUN O
TOV aEOVOV X, Y Kol Z (£Vog ToOALOS TNV
Kk60e mhevpd Tov cuotiuatog) tov 71 G
eni éwg Ko 2 ms

—16 £mw¢ 3.048 pétpa
(-50 ¢w¢ 10.000 mé310)
—16 €0¢ 10.600 pétpa
(=50 £mg 35.000 mod101)
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Systemy Dell™
PowerVault™ 500

Rozpoczecie pracy
Z systemem

Model EMSO01

DeLL



Uwagi, ostrzezenia | przestrogi

Q UWAGA: UWAGA oznacza wazng informacje pozwalajgca na lepsze
wykorzystanie mozliwosci komputera.

O OSTRZEZENIE: OSTRZEZENIE wskazuje na mozliwo$¢ uszkodzenia
sprzetu lub utraty danych i informuje o sposobie uniknigcia problemu.

/\ PRZESTROGA: PRZESTROGA wskazuje na mozliwosé wystapienia
szkody materialnej oraz potencjalne niebezpieczenstwo obrazen
ciata lub $mierci.

Informacje zawarte w tym dokumencie moga ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2007 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Powielanie w jakikolwiek sposdb bez pisemnego zezwolenia firmy Dell Inc. jest zabronione.

Znaki towarowe uzyte w tekscie: Dell logo DELL i PowerVault sa znakami towarowymi firmy

Dell Inc.; Intel i Xeon sa zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach; Microsoft, Windows i Windows Server sa znakami towarowymi
lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.

W tym dokumencie moga by¢ takze uzyte inne znaki i nazwy towarowe w odniesieniu do podmiotow
posiadajacych prawa do znakéw i nazw lub ich produktow. Firma Dell Inc. nie rosci sobie praw
wiasnosci do jakichkolwiek znakow towarowych i nazw handlowych, ktorych nie jest whascicielem.

Model EMS01

Listopad 2007 P/N YX152 Wersja A00
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Funkcje systemu

Glowne funkcje sprzetu i oprogramowania zainstalowanego w zestawie
komputerowym:

Jeden lub dwa procesory dwurdzeniowe Intel® Xeon® 5000.

Obstuga symetrycznego wieloprzetwarzania (SMP), ktora jest dostgpna w
systemach z dwoma procesorami Intel Xeon. SMP znacznie poprawia og6lng
wydajnos¢ systemu, dzielac operacje procesora pomigdzy niezalezne procesory.
Aby moc korzystaé z tej funkcji, konieczne jest posiadanie systemu operacyjnego
obstugujacego wieloprzetwarzanie.

Q UWAGA: W przypadku rozbudowy systemu poprzez zainstalowanie
drugiego procesora konieczne bedzie nabycie zestawéw do
rozbudowy i aktualizacji procesora firmy Dell™. Nie wszystkie wersje
procesoréw Intel Xeon bedg prawidtowo funkcjonowaé jako procesory
dodatkowe. Zestaw do rozbudowy i aktualizacji firmy Dell zawiera
prawidtowg wersje procesora, uj$cie ciepta oraz wentylator, jak
rowniez instrukcje dotyczgca rozbudowy i aktualizacji.

Minimum 512 MB z 533 lub 667 MHz (jezeli dostgpna), catkowicie buforowana

pamigé DIMM (FBD), rozszerzalna do maksimum 32 GB poprzez zainstalowanie

kombinacji modutéw pamigci 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2-GB lub 4 GB w o$miu
gniazdach przeznaczonych na moduty pamigci dostgpnych na plycie systemowe;.

System posiada réwniez funkcje¢ pamigci nadmiarowej, ktdra zapewnia

oszczgdno$¢ pamigci lub odbicie lustrzane pamigci. Kazda z tych funkcji jest

dostgpna, jezeli zainstalowanych jest osiem identycznych modulow pamigci.

Obstuga do szesciu 3,5 calowych wewngtrznych dyskow twardych SCSI (SAS)
lub SATA podtaczanych szeregowo podczas pracy urzadzenia bez opcjonalnych
wngek na nosniki lub do czterech 3,5 calowych wewnetrznych dyskow twardych
SAS lub SATA podtaczanych szeregowo podczas pracy urzadzenia z opcjonalng
wngka na nosniki.

Opcjonalna wngka na nosnik (dostepna tylko z konfiguracjami ptyty montazowe;j
3,5 cala x 4) zapewnia obstuge dla opcjonalnej jednostki rezerwowej (TBU)
tasmy o polowicznej wysokosci oraz opcjonalny naped pojedynczy 1,44-MB

dla stacji dyskietek 3,5 calowych.

Opcjonalny waski naped IDE CD, DVD lub kombinacja napgdow CD-RW/DVD.

Q UWAGA: Urzadzenia DVD sg przeznaczone tylko dla danych.

Przetacznik naruszenia obudowy, ktory sygnalizuje prawidtowe oprogramowanie
zarzadzania systemem, jezeli gorna pokrywa jest otwarta.

Do dwdch zasilaczy o mocy 750 W, podtaczanych podczas pracy urzadzenia
w opcjonalnej konfiguracji nadmiarowej 1 + 1.

Cztery wentylatory systemowe podtaczane podczas pracy urzadzenia.
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Plyta systemowa obejmuje nastepujace urzadzenia:

90

Jedna z nastepujacych opcji instalowania lewostronnej karty nosnej:

—  Lewostronna karta no$na posiada jedno gniazdo PCI x 8 o-pelnej dtugosci
oraz jedno gniazdo PCI x 4 o petnej dlugosci.

lub

—  Lewostronna karta nosna posiada dwa gniazda PCI-X 3.3-V, 64-
bitowe, 133-MHz o pelnej dlugosci na oddzielnych szynach PCI-X
(zdolnych do przepustu zwrotnego obstugujacego dotychczasowe karty
rozszerzen PCI).

Srodkowa karta nosna posiada jedno gniazdo PCI x 8 o potéwkowej dtugosci.

Jest to gniazdo przeznaczone dla zintegrowanego ztacza szyny hosta SAS

lub opcjonalnej karty kontrolera RAID z 256 MB pamigci podrgcznej i bateria
RAID. Kanat wewngtrzny obshuguje do szesciu 3,5 calowych dyskow
twardych SATA.

Q UWAGA: Uruchamianie systemu nie jest obstugiwane z urzadzenia
zewnetrznego podigczonego do adaptera SAS lub SCSI, w tym do
SAS 5/E, PERC 5/E czy PERC 4e/DC. Najaktualniejsze informacje
o uruchamianiu systemu z urzadzen zewnetrznych znajdujg sie
na stronie strone internetowej support.dell.com.

Dwa zintegrowane gigabitowe moduty kart sieciowych NIC dla sieci Ethernet,
obstugujace predkos¢ transmisji danych 10-Mbps, 100-Mbps i 1000-Mbps.
Cztery ztacza kompatybilne z USB 2.0 (dwa z przodu i dwa z tyhu), obstugujace
stacj¢ dyskietek, naped CD-ROM, klawiature, mysz lub dysk flash USB.
Opcjonalny kontroler zdalnego dostgpu (RAC) do zdalnego zarzadzania
systemami.

Zintegrowany podsystem kompatybilny z grafika VGA, z kontrolerem grafiki ATI
ES1000 PCI o czgstotliwosci 33 MHz. Ten podsystem grafiki posiada 16 MB
pamieci DDR SDRAM dla grafiki (nie moze by¢ rozbudowany). Maksymalna
rozdzielczo$¢ wynosi 1600 x 1200 z 64 tys. kolorow; grafika w kolorach
rzeczywistych jest obstugiwana przy nastepujacych rozdzielczosciach: 640 x
480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864 oraz 1280 x 1024. Gdy zainstalowany
jest opcjonalny modut RAC, rozdzielczos¢ grafiki wynosi 1280 X 1024.
Obwody zarzadzania systemami, ktore monitoruja dzialanie wentylatorow
systemu, jak rowniez napigcie krytyczne i temperature krytyczng systemu. Obwody
zarzadzania systemami dziataja w potaczeniu z oprogramowaniem do zarzadzania
systemami.

| Rozpoczecie pracy z systemem



Standardowy kontroler zarzadzania zintegrowany z ptyta systemowa, z dostgpem
szeregowym.

Ztacza umieszczone na panelu tylnym obejmuja jedno ztacze szeregowe,
jedno ztacze grafiki, dwa ztacza USB i dwa ztacza kart NIC.

Ztacza na panelu przednim obejmuja jedno ztacze grafiki i dwa ztacza USB.

1x5 diod LCD na panelu przednim dla identyfikatora (ID) systemu i
komunikatow o bledach.

Przycisk identyfikatora systemu na przednim i tylnym panelu.

Wigcej informacji o poszczegdlnych funkcjach mozna znalez¢é w sekeji ,,Specyfikacja
techniczna” na stronie 96.

Obstugiwane systemy operacyjne

Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, wersje Standard
1 Enterprise x64 z SP2

Inne przydatne informacje
A PRZESTROGA: Przewodnik z informacjami o produkcieudostepnia

wazne dane dotyczace bezpieczenstwa oraz informacje prawne.
Informacje na temat gwarancji moga by¢ zamieszczone w tym
dokumencie lub dostarczone jako oddzielny dokument.

Instrukcja instalacji stelazu lub Przewodnik instalacji stelazu dostarczony
wraz ze stelazem opisuje sposob instalacji systemu w stelazu.

Podrecznik uzytkownika sprzetu zawiera informacje o funkcjach systemu i
opis sposobow rozwiazywania problemow zaistniatych podczas uzytkowania
systemu, a takze instrukcje dotyczace instalacji lub wymiany elementéw
systemu. Ten dokument mozna znalez¢ na ptycie CD dostarczonej wraz z
systemem lub na stronie internetowej support.dell.com.

Plyta CD dotaczona do systemu zawiera dokumentacje i narzedzia do
konfiguracji systemu oraz zarzadzania nim.

Dane o wersji lub pliki readme moga by¢ dotaczone do systemu w celu
dostarczenia informacji o uaktualnieniach wprowadzonych w ostatniej chwili
do systemu, dokumentacji lub zaawansowanych technicznie materiatdw
referencyjnych, przeznaczonych dla doswiadczonych uzytkownikow

lub personelu technicznego.
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Uzyskiwanie pomocy technicznej

W przypadku niezrozumienia procedur opisanych w tym podreczniku lub jesli system
nie dziata zgodnie z oczekiwaniami, nalezy zapozna¢ si¢ z Podrecznikiem uzytkownika
sprzetu.

Dostepne sg rowniez szkolenia i certyfikaty firmy Dell™ Enterprise — dalsze
informacje znajduja si¢ na stronie internetowej www.dell.com/training. Ta ustuga
moze nie by¢ dostgpna we wszystkich lokalizacjach.

Instalacja i konfiguracja

A PRZESTROGA: Przed wykonaniem ponizszej procedury nalezy
przeczytac instrukcjedotyczace bezpieczenstwa oraz wazne informacje
prawne zamieszczone w Przewodniku z informacjami o produkcie
i zastosowac sie do nich.

Ta sekcja opisuje czynnosci, ktore nalezy wykonac podczas konfigurowania systemu

po raz pierwszy.

Rozpakuj komputer i zidentyfikuj jego poszczegolne elementy.

Zachowaj wszystkie opakowania na wypadek, gdyby okazaty si¢ pozniej potrzebne.

Instalowanie prowadnic i systemu w stelazu

Po przeczytaniu ,,Instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa”, przedstawionych
w dokumentacji instalacyjnej stelaza przeznaczonego dla systemu, zainstaluj
na stelazu prowadnice oraz zestaw.

W celu uzyskania instrukcji dotyczacych montowania zestawu w stelazu
nalezy przejrze¢ dokumentacj¢ dotyczaca montowania w stelazu.
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Podtaczanie klawiatury, myszy i monitora

Podtacz klawiaturg, mysz i monitor (opcjonalnie).

Ztacza w tylnej czgsci komputera oznaczone sa symbolami wskazujacymi , ktory kabel
nalezy podtaczy¢ do danego ztacza. Nalezy si¢ upewnié, ze dokrecone sg Sruby na
ztaczu kabla monitora (o ile wystepuja).

Podtacz do zasilania

Podtacz monitor (opcjonalny) i zasilanie systemu oraz kabel (kable) zasilania do
systemu. Jezeli system posiada karte rozszerzen ze zlaczem wyjscia grafiki, nie
podtaczaj monitora do zintegrowanego ztacza grafiki systemu. Zamiast tego podlacz
kabel monitora do ztacza karty rozszerzen.

Teraz podtacz druga koncdwke kabla do uziemionego gniazdka elektrycznego lub
innego zrodta zasilania, np. do zasilacza bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki
rozdziahu zasilania (PDU).
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Zamocuj wspornik podtrzymujacy kabel zasilania

Podtacz wspornik podtrzymujacy kabel zasilania do prawego wezta na uchwycie
zasilacza. Utworz na kablu zasilacza petle w taki sposob, jak pokazano na ilustracji,
i przymocuj ja do zacisku kabla na wsporniku. Powtorz te czynnosci dla drugiego
zasilacza.

Teraz podtacz druga konicowke tych kabli do uziemionego gniazdka elektrycznego lub
oddzielnego zrodta zasilania, np. do zasilania bezprzerwowego (UPS) lub do jednostki
rozdziatu zasilania (PDU).

Wiacz komputer

Wriacz komputer i monitor (opcjonalnie).

Nacisnij przyciski zasilania komputera i monitora. Powinny zaswieci¢ si¢ wskazniki
zasilania. Wyreguluj ustawienia monitora az do uzyskania odpowiedniego obrazu.
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Zainstaluj ostone

Zamontuj ostong (opcjonalnie).

Skonfiguruj system operacyjny

W przypadku zakupienia systemu operacyjnego zainstalowanego fabrycznie zapoznaj
si¢ z dokumentacja systemu operacyjnego dostarczong wraz z komputerem.

Jesli system operacyjny jest instalowany po raz pierwszy, nalezy zapoznacé si¢

z Podrecznikiem szybkiej instalacji. Upewnij sig, Ze system operacyjny zostat
zainstalowany przed instalacja sprzgtu i oprogramowania niezakupionego wraz

z komputerem.
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Specyfikacja techniczna

Procesor

Typ procesora

Jeden lub dwa procesory dwurdzeniowe
Intel Xeon 5000

Szyna rozszerzen

Typ szyny
Gniazda rozszerzen

Srodkowa karta nosna:
PCle

Lewostronna karta nosna

PCI-X, PCle

Jedna o potowkowej wysokosci
x 8 dla 3.3-V (gniazdo 1)

Opcja PCI-X: dwa o petnej wysokosci i petnej dlugosci
3.3-V, 64-bitowe, 133-MHz (gniazda 2 i 3)
lub

Opcja PCle: Jedna o pelnej wysokosci x 8 dla 3.3-V
(gniazdo 2) i jedna o pelnej wysokosci
x 4 dla 3.3-V (gniazdo 3)

Pamiec¢
Architektura Catkowicie buforowana pamig¢ DIMM

Gniazda modutéw pamieci

Pojemnosci modutéw pamigci
Min. pojemnos¢ pamigci RAM
Maks. pojemno$¢ pamigci RAM

(FBD) o czgstotliwosci 533 lub 667 MHz
(jezeli jest dostepna)

osiem gniazd 240-stykowych

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB lub 4 GB
512 MB (dwa moduty po 256 MB)
32GB
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Napedy

Dyski twarde do szesciu 3,5 calowych wewngtrznych
dyskow twardych SCSI (SAS) lub SATA
podtaczanych podczas pracy urzadzenia
bez opcjonalnej wngki na nosniki,
lub
do czterech 3,5 calowych wewngtrznych
dyskow twardych SCSI (SAS) lub SATA
podtaczanych podczas pracy urzadzenia
z opcjonalng wneka na no$niki

Naped dyskietek jedna opcjonalna stacja dyskietek 3,5
calowych o pojemnosci 1,44 MB
opcjonalny zewnetrzny naped USB 3,5
calowy, 1,44 MB

Naped optyczny Opcjonalny waski naped IDE CD, DVD,
lub kombinacja napedéw CD-RW/DVD
UWAGA: Urzadzenia DVD sg
przeznaczone tylko dla danych.
Opcjonalny zewngtrzny naped CD USB

Naped tasmowy Jeden wewnetrzny rezerwowy naped
tasmowy o potowicznej wysokosci

Naped dysku flash zewnetrzny opcjonalny USB

Ztacza

Tylne

Kontroler NIC Dwa ztacza RJ-45 (dla zintegrowanych
1-GB kart sieciowych NIC)
Szeregowy 9-stykowy, DTE, zgodny z 16550
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
Grafika 15-stykowa karta VGA
Przednie
Grafika 15-stykowa karta VGA
USB Dwa 4-stykowe, kompatybilne z USB 2.0
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Grafika

Typ grafiki Kontroler grafiki ATI ES1000, ztacza VGA
Pamigé grafiki Pamig¢ DDR SDRAM o pojemnosci

16 MB
Zasilanie

Zasilacz pradu zmiennego (na zasilacz)

Moc 750 W

Napigcie 85-264 VAC, automatyczne
dopasowywanie zakresu, 47-63 Hz

Emisja ciepta maksymalnie 2697 BTU/godz.

Maksymalne natgzenie pradu przy Przy typowym zasilaniu i w catym

wilaczeniu dozwolonym zakresie warunkow pracy

systemu nat¢zenie pradu przy wiaczeniu
moze osiagnac 55 A na zasilacz przez

10 ms lub kroce;.
Baterie
Bateria systemowa Litowo-jonowa bateria pastylkowa
CR2032 o napigciu 3,0 V
Bateria RAID (opcjonalna) litowo-jonowa o napigciu 4,1 V
Cechy fizyczne
Stelaz
Wysokosé 8,656 cm (3,40 cala)
Szerokos¢ 44,7 cm (17,6 cala)
Glebokosé 75,68 cm (29,79 cala)
Waga (przy maksymalnej 26,76 kg (59 funtow)
konfiguracji)
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Warunki otoczenia

UWAGA: W celu uzyskania dodatkowych informacji o warunkach otoczenia
przewidzianych dla poszczegdlnych konfiguracji systemu prosze odwiedzi¢ strone
internetowg www.dell.com/environmental_datasheets

Temperatura

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

Wilgotno$¢ wzgledna

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

Maksymalne drgania

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

Maksymalne wstrzasy

Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

Wysoko$¢ n.p.m.
Podczas eksploatacji

Podczas przechowywania

10° do 35°C (50° do 95°F) przy
maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 10°C
na godzing

-40° do 65°C (-40° do 149°F) przy
maksymalnym gradiencie
temperaturowym wynoszacym 20°C
na godzing

0d 20% do 80% (bez kondensacji) przy
maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing

0Od 5% do 95% (bez kondensacji) przy

maksymalnym gradiencie wilgotnosci
wynoszacym 10% na godzing

0,25 G przy czgstotliwosei 3 — 200 Hz
przez 15 min.

0,5 G przy czgstotliwosci 3 — 200 Hz
przez 15 min.

Jeden wstrzas na dodatniej osi Z (jeden
wstrzas po kazdej stronie systemu) o sile
41 G przez maksymalnie 2 ms

Sze$¢ kolejnych wstrzasow na dodatnich i
ujemnych osiach X, Y i Z (jeden wstrzas
po kazdej stronie systemu) o sile 71 G
przez maksymalnie 2 ms

0d -16 do 3 048 m (od —50 do 10 000 stop)
0d -16 do 10 600 m (od —50 do 35 000 stdp)
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MpumeuaHusn, 3ameyaHna U npeaynpexaeHus

Q NMPUMEYAHMUE: Mopsaronosok MPUMEYAHWE ykasbiBaeT Ha BaxHYtO
MHpopMaLmio, KoTopasi MOMOXET UCMONb30BaTh KOMMbOTEP Gonee
3hpEeKTMBHO.

o BHUMAHMUE: Mogsaronosok BHUMAHWE yka3sbiBaeT Ha BO3MOXHOCTb
nospexaeHnst 060pyfoBaHNs UNK NOTEPU AaHHbIX M 0GBSCHSAET, Kak
aToro usbexarts.

/\ NPEOYNPEXOEHWE: NPENOCTEPEXEHME ykasbiBaeT Ha
noTeHUuuanbHY ONAaCHOCTbL NOBpeXxaeHus, nosly4yeHUa TpaBmM
VAU Yyrpo3y ANs XNU3HW.
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XapaKTepMCTM K CUCTeMbl

Hwxe NEPEUUCIICHBI OCHOBHBIC XapaKTEPUCTUKHU arlliapaTHOro v nporpaMMHoOro obecrieyeHus

CHUCTEMBI.

OnuH WM Ba JBYSIEPHBIX poLeccopa Intel® Xeon® cepuu 5000.

[Monnepxka CHMMETPUYHON MHOTOTIPOIIECCOpHON 00padoTku (SMP), peann3oBaHHO
B cHcTeMax ¢ IByms poueccopami Intel Xeon. SMP 3HadnTebHO MOBBINIAET OOIIYIO
HPOU3BOAUTENBHOCTb CUCTEMBI OJ1arofiaps pacrpeieIeHHIO BBIYUCITUTENbHBIX
oreparui MexIy 1ByMsi He3aBHCHMBIMH TpolieccopaMu. YToObl BOCIIONB30BaThCS
HperMyLIeCTBaMH TOI (YHKINH, HeoOX0quMa OlepaluoHHas CHCTeMa,
HOZIeP KK BAIOLIAs MHOTOIPOLIECCOPHYIO 00paboTKy.

g NMPUMEYAHMUE: Ecnu HeoGxoanMmo MogepHU3nMpoBaTh CUCTEMY
1 YyCTaHOBWTb BTOPOW NpOLECcop, crneayeT 3akasaTb KOMNNEKT Ans
npoueccopHoi MmogepHunsaumm B koprnopauumu Dell™. He Bce Bepcumn
npoueccopos Intel Xeon koppekTHO paboTatoT B kayecTse
JononHuTenbHbIX Npoueccopos. B komnnekT Dell ang mogepHusayuu
BXOAMT NpoLUeccop NOAXOASALLEN BEpCUn, pagnaTop 1 BEHTURATOP,
a TakKe MHCTPYKLMU N0 NPOBEAEHNI0 MoAepHU3aLmn.
He menee 512 M6 cucteMHO#T maMsTH ¢ TakTOBOU YacTotoi 533 mwim 667 MI ', Mmonyin
namst Fully Buffered DIMM (FBD), ¢ BO3MOXXHOCTBIO pacIIHpeHnst MAaKCUMYM JI0
32 ['6 mocpeacTBOM YCTaHOBKH MOAYJel mamsti o0bemMom 256 M6, 512 M6, 1 T6,
2-I'6 unu 4 ' B pa3n4YHBIX COYETAHHSAX B BOCEMb Pa3beMOB MOAYIEH MaMsTH Ha
CUCTEMHOI Tiare.

Kpowme Toro, crctema XapakTepusyeTcsl HaTnIueM H30bITOYHOM TaMSTH, 9TO
obecneunBaeT pe3epBUPOBaHNE WITH 3epKaIbHOE 0ToOpaxeHne maMsatu. Kaxnas u3
3TUX BO3MOXKHOCTEH JOCTYITHA TOJIBKO B CIyyae YCTAaHOBKU BOCBMH OTMHAKOBBIX
MOJyJel maMATH.

IMonzneprkka 10 mectu 3,5-110HMOBBIX BHYTPEHHUX )KECTKHUX JUCKOB ¢ MHTEp(eiicoM
SAS (Serial Attached SCSI) mmu SATA 1 BO3MOXHOCTBIO “ropstueii 3aMeHE!” 6e3
JIOTIOTHUTENBHOTO MOYJIS IMCKOBOJIOB JIMOO JI0 YeThIpeX 3,5-MI0HMMOBBIX BHYTPEHHIX
JKECTKUX AUCKOB ¢ nHTepdeiicom SAS umu SATA, BOBMOXKHOCTBIO “TOpsiueil 3aMeHbl”
U JIOTIONTHUTEIbHBIM MOJTYJIEM JIMCKOBOJIOB.

JlOTOTHUTENBHEI MOAYITb JUCKOBOZIOB (IOCTYIHBIN MPH HATHIUN 00BbEIUHUTENBHBIX
mar 3,5 moiimMa x4) obecrnednBaeT BO3MOXKHOCTb YCTAaHOBKU TOHMOTHUTEIEHOTO

(c MONOBMHHOM BBICOTOIT) 3aIIOMHUHAIOIIETO YCTPOWCTBA HA MAaTHUTHOM JICHTE IS
PE3epPBHOT0 KOMUPOBAHMUS 1 JIOMOIHUTENBHOTO 3,5-1F0IMOBOTO IMCKOBOAA THOKUX
JINCKOB eMKOCThIO 1,44-MB.

JlononHuTENbHOE MIIOCKOE YCTPOMCTBO YTEHUs KOMIAKT- ui DVD-auckoB
¢ uarepdeiicom IDE nnu kombunuposantoe ycrpoiictso CD-RW/DVD.

Q NMPUMEYAHMUE: Ouckosoabl DVD npeaHasHaveHbl TONbKO Ans
OaHHbIX.
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JleTeKTop OTKPBITHS KOPITyca, CHTHATH3UPYIONHH COOTBETCTBYIOMEMY
MPOrpaMMHOMY 00€CHEUEHHUIO YIPABIECHUS CHCTEMOH O TOM, YTO OTKPBITA BEPXHSS
KPBIIIKA.

Jlo 1ByX OJIOKOB IMUTaHHs MOITHOCTEIO 750 BT ¢ BO3MOKHOCTBIO TOpsTUeii 3aMeHbI

B JIOTIONHUTENIBLHON KOH(QUTYpaluu ¢ pe3epBupoBanuem 1 + 1.

YeTpIpe BEHTUIIATOPA OXJIAXKICHHS CHCTEMBI C BO3MOXKHOCTBIO 3aMEHBI B “Topsiaem”
pexuMe.

Hwxe YKa3aHbl KOMIIOHEHTbI, UMECIOLIUECH Ha CHUCTEMHOM Tuiare.
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OnuH U3 CIeAyIoIHX BapHAaHTOB JIEBOW HAACTPOSYHOH IIaThI:

—  JleBas HagcTpoeuHas miara ¢ 8-kaHaibHbIM pazbeMoM PCle nonHoi 1iuHb 1
4-xaHaibHBIM pazbeMoM PCle momHoi qMHEL

Ui

—  JleBas HazcTpoeyHas miarta ¢ aByMs 64-paspsaneivu pazsemamu PCI-X nonHoi
JUIMHBI ¢ muTanueM 3,3 B u TakToBoii yactotoit 133 MI'1| Ha pa3HbIX HIMHAX
PCI-X (¢ BO3MOXHOCTBIO TOAJIEPIKKH UMEIOLIUXCS AonoiaHuTeNbHbIX mat PCI).

LleHnTpanbHas HaACTpOEYHas IUIaTa ¢ OHUM 8-KaHAIBHBIM pa3zbeMoM PCle
MOJIOBUHHOM JIJTUHBI.

Crenuanu3upoBaHHbINA pa3beM Ul BCTPOGHHOTO XocT-anantepa SAS miu
nononHuTeNnsHON miatskl RAID-koHTpoepa ¢ Kau-naMaTeio oobemMoM 256 M6 u
RAID-axxymynstopom. [lognepxka o mectu 3,5-110HMOBBIX BHYTPEHHHX JKECTKUX
nuckoB SATA ¢ kabenem.

g MPUMEYAHUE: He nopaepxueaeTca 3arpyska CUCTEMbI C BHELLHUX
YCTPOWNCTB, NOAKMOYEHHbIX kK aganTtepy SAS nnu SCSI, Bkntodan SAS 5/E,
PERC 5/E unu PERC 4e/DC. [nsa nonyyYeHns 4ONOMHUTENbHbIX CBEAEHWUIA
0 3arpyske € BHeLWHWX yCTpoicTB cM. support.dell.com.

JBa BCTpOEHHBIX KOHTpoOJLIepa cereBoro nHTepdeiica Gigabit Ethernet,
obecreynBarolue MOAIepKKy ckopocrteit mepenaun 10 Mowut/c, 100 Mout/c
u 1000-Mowur/c.

Yersipe pazbemMa, coBMecTUMbIX co cTanaaprom USB 2.0 (1Ba Ha nepezHeit u j1Ba Ha
3ajIHel maHenH), o0ecrevnBalone MOAAEePKKY AUCKOBOA TMOKMX AUCKOB, THCKOBOAA
KOMITaKT-/JUCKOB, KJIaBUATYPBI, MBIIIH W (I3II-ycTpoiicTBa ¢ nHTepdeiicom USB.
JlononHuTeNnbHbIA KOHTpOILIEp yaaneHHoro foctyna RAC 114 ynaneHHoro
YIIPaBIEHUS CUCTEMOI.
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*  Berpoennas VGA-coBmecTuMas Bizeomnozcictema ¢ Buneokontposuiepom ATI ES1000
Ha umHe PCI ¢ yactoroit 33 MI'. Conepxut 16 M6 Bupeonamsatu DDR SDRAM
(6e3 Bo3MoskHOCTH MozepHU3anun). MakcumanbHoe pasperienue 1600x1200 npu
64 000 uBerax; noaaepKUBaeTCs 0TOOpaKeHHE B €CTECTBEHHBIX 1IBETAX MPU
crenyromux paspemenusx: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864 u
1280 x 1024. Ecnu ycraHoBieH nononHuTenbHbli koHTpoiep RAC, ucnonb3yercs
paspemenue Buneonsobpaxenus 1280 X 1024.

*  (Cxema ympaBleHHs] CHCTEMOH, KOHTPOJIMPYIOIIast paboTy BEHTHIISITOPOB, a TAKXe
HaIpshKeHUe MIeKTPOIUTAaHUS U pabodyto TeMIeparypy cucTeMsl. Cxema yrpaBieHus
cHCTEMOl paboTaeT COBMECTHO C MPOTPaMMHBIM 00ecIieueHHeM CHCTEMHOTO
YIIpaBJIeHUS.

*  CraHgapTHBII KOHTPOJUIEp YIpaBIeHNs MaTePHHCKOH IIJIaTO! ¢ MOC/Ie0BaTeIbHBIM
JIOCTYTIOM.

*  Ha3anHeil naHenu OpUCyTCTBYIOT pa3beMbl OCIEA0BATENBHOIO IOPTa,
BUeoanantepa, na USB-pazbeMa U iBa pa3beMa CETEBbIX MHTEP(EIHCHBIX IIAT.

*  Ha nepenHeii maHenu uMer0Tcs BUeopa3beM U pa pazbema USB.

*  1x5 XKK-gucruieit Ha epeiHel MaHe U IS OTOOPaKeHHsI CHCTEMHOTO
UJICHTU(PUKATOPA U COOOIIEHHH 00 OmMOKaX.

® Knormka OTO6pa)KeHI/I${ CHUCTEMHOI'O I/IJleHTI/I(bI/IKaTopa Ha nepe}lHeﬁ W 3aJIHEH TTaHesIX.

bonee noxpobHyto nHpOpMalLHio 00 OTAENBHBIX KOMIIOHEHTaX CM. B paszene “TexHudeckue
XapakTepucTUKKH” Ha cTpanuue 113.

I'Iop,p,epx(leaeMble onepauvnoHHbIE
CUCTeMbl

¢ Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, Standard u Enterprise x64
Edition ¢ makerom oO6HOBNEeHHs SP2
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OononHuTenbHas nonesHas nHcgpopmaums

A NPEAYNPEXOAEHWUE: B nokymente Product Information Guide
(MHdpopmaLmoHHOE pyKOBOACTBO NO NPOAYKTaMm) NpUBELAeHa BaxHas
nHdpopMaLmsi o 6e3onacHOCTU, a Takke HopMaTBHas MHMOPMaLKS.
[apaHTMiiHaa nHpopMaums MOXET BKMOYATbLCA B COCTaB AaHHOIO AOKYMEHTa
unu 6bITb NpeacTaBrieHa B OTAENbHOM AOKYMEHTE.

*  JlokymeHt Rack Installation Instructions (IHCTpYKIMH 110 YCTaHOBKE B CTOHKY)
win Rack Installation Guide (PykoBOACTBO 10 YCTaHOBKE B CTOMKY), MOCTaBIsIEMbIE
CO CTOMKOM, ONICHIBAIOT MPOLETYPY MOHTAXa CHCTEMBI B CTOHKY.

* B nokymente Pykogodcmeo nonv3oeamens 000pyoosaris IPeNOCTaBISIETCS
MH(pOPMALHs 0 XapaKTePHCTHKAX CUCTEMbI M OMKCaH MOPSI0K yCTPaHEHHUsI
HEUCHPAaBHOCTEN CUCTEMbI 1 YCTAaHOBKU MJIM 3aMEHbI €€ KOMIIOHEHTOB. DTOT IOKYMEHT
COIEP)KUTCS Ha KOMITAKT-MCKaX, HOCTABIIIEMbIX C CHCTEMOi, U Ha BeO-caiiTe
support.dell.com.

*  Ha xoMmakT-fucKax, MOCTaBIsieMbIX BMECTE C CUCTEMOM, COliepKaTcs IporpaMMHbIe
cpezcTBa A1 HACTPOMKHU CUCTEMBI U YIIPaBJIEHUs! €10, a TAKXKE COOTBETCTBYIOLAs
JIOKyMEHTAaLMS.

* B KOMIUIEKT MOCTAaBKK MOTYT BKITFOUaThCs 3aMETKH O BBIITyCKe HiH (aitibel Readme,
CoJepIKallMe ONICAHKE TTOCIEIHNX OOHOBICHHIT 1 M3MEHEHNH CHCTEMBI HIIH
JOKyMEHTAI|H, & TAKXKe JOTONTHATEIBHYIO CIPABOYHYIO TEXHHUECKYI0 HH(POPMAIHIO,
npeHa3HaYeHHOM /IS ONBITHBIX MOJIb30BaTeNel U TEXHUUECKUX CIIELUaIUCTOB.

Mony4yeHne TexHUYECKON NoaLepPXKKN

B ciydyae HemoHMMaHuUS IPUBEIEHHON B HACTOSIIEM PYKOBOACTBE MPOLETYPhI MK
HENpPaBUIBHON PabOTHI CHCTEMBI, CM. IOKYMEHT Pyk0600cmeo nonv3oeamens 060py006anus.

C nporpammoit o0yuennst u ceprudukaunn koprnoparnuu Dell (Enterprise Training &
Certification) MOXXHO 03HaKOMHUThCS Ha caiite www.dell.com/training. Ota yciyra nocrymua
HE BO BCEX PErHOHax.
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YcTtaHOBKa y HacTpouka

A NMPEOAYNPEXOEHWE: Mepen BbinonHeHneM onmcaHHbIX Huke npoueayp
03HAKOMbBTECb CUHCTPYKLMSIMM MO TEXHWKE 6e30MacHOCTN U BaXKHOM
HOopMaTMBHOW MHdOpMaLmen, cogepxallencs B JOKyMeHTe MHbopMmayuoHHoe
pyKkogodcmeo 1o npodyKmam.

B nanHOM paszerne onMCHIBAIOTCS ASHCTBHUS 1O MEPBOHAYATEHON YCTAHOBKE CHCTEMBI.
Pacnakyiite cucteMy 1 HASHTUDHUIMPYHTE KaXK bl KOMIIOHEHT.

CoxpaHuTe BCe YNaKOBOYHbIE MaTePHaIIbl, TAK KAaK OHU MOTYT MOHAA0OUThCS B AaJbHEHIIEM.

YcTtaHOBKa HanpaBnsWMX KPOHLITEMHOB U CUCTEMbI

B CTOWUKY

O3HakombTech ¢ “MHCTPYKIMSIMHE 10 TEXHUKE O€30MacHOCTH, PEICTABIEHHBIMU
B JJOKYMEHTAIMH TI0 YCTAHOBKE CHCTEMBI B CTOHKY, @ 3aTEM YCTAHOBUTE HAIPABIIAIONINE
U CUCTEMY B CTOMKY.

WHCTPYKIMH 10 MOHTAKY CHCTEMBI B CTOMKY MOXHO HalTH B JOKyMEHTAIHHU IO MOHTaXy
B CTOMKY.

109
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MopknioyeHne KnaBuaTtypbl, MbILLN U MOHUTOPA

¢

00000
00000
00000

[MoxkIrounTe KIABUATYPY, MBI X MOHHUTOP (IOTIONHUTEIBHBIN).

Pa3bembl Ha 3a/iHel TaHe N CUCTEMbI CHAOKEHbI 3HAYKaMH, TT03BOJISIOLIMMHU OIPEEIUTh
NpaBUIIbHOE TOZKITIOYeHne Kabeneil. Ha pazbeme kabenst MOHUTOpa HEOOXOIUMO 3aTSHYTh
BHHTHI (€CITH OHU UMEIOTCS).

MoakntoyeHne NUTaHus

[MoxkirounTe MOHUTOP (HEOOS3aTENBHO) U OJIOK MUTAHUS CUCTEMBI, OCIE Yero MOIKIIOUNTe
LIHYp NUTaHUA K cucteMe. Eciu cuctema BKIIIOUAeT MJ1aTy pacliUpeHus ¢ pa3beMoM
BHIEOBEIXO/IA, He NOOKIoualime MOHUTOP K BCTPOGHHOMY BHzieopasbeMy. Kabens MoruTOpa
CleyeT MOAKIIOYUTE K pa3beMy Ha IIJ1aTe PACIIUPEHHS.

HOZ[KJ'[IO‘-II/ITC z[pyroﬁ KOHEII IHYypa K 3a3eMJICHHOM PO3€TKE UJIK OTACIBbHOMY UCTOYHUKY
NuTaHus, HAlIpUMEpP, K UCTOYHUKY GCCHepCGOﬁHOFO TIIATaHWs WA 6.]'IOKy pacnpeaeiceHus
TIUTaHus.
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YcTaHOBKa KpOHWTeNHa (hMKcaums WHypa NnMTaHus

ITpukpenuTe KpOHIITEIH GUKCALMH HA IPaBOM U3rHOE PYKOSTKH pa3beMa LIHypa MATaHHS.
Cornure CUCTEMHBIH IIHYp MUTAHHUS B HETITIO (CM. PUCYHOK) M IPUKPETTUTE €ro K
kabenpHOMY 3aKUMY KpoHLITeliHa. [loBTopuTe NaHHyI0 NpoLeaypy CO BTOPHIM HCTOYHHKOM
MHUTaHUS.

IToxxiarouuTe ApYrue KOHIBI kabeneil muTaHus K 3a3eMJICHHOH PO3eTKE WM OTASIBHOMY
WCTOYHUKY TUTAHUS, HAIPUMEpP UCTOUHUKY OecriepeOOHHOro MUTaHUs HiIU OJI0KY
pacrpezeneHus MUTaHus.

BknroyeHne cuctembl

Bxutiounte cucteMy 1 MOHUTOP (OTIOTHUTENBHBII ).

HaxMuTe KHOIKY TUTaHUs! CHCTEMBI H MOHHTOPA. JIOJKHEI BKITIOUNTHCS HHANKATOPEI
nuTaHus. C IOMOIIBIO SIEMEHTOB YIPABICHHS MOHHTOPA OTPETYINPYHTE KauecTBO
n300paKeHNsL.
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YcTaHOBKa NMUeBOM NaHenmu

YcraHoBUTE JMIEBYIO MAHEINb (JIOMOJIHUTENBHYIO).

3aBepLlueHne yCTaHOBKU onepaLoOHHOMN
CUCTEMbI

Ecnu xoMnbroTep NpruodpeTeH ¢ MpeayCTaHOBICHHOH ONepalMnoHHON CUCTEMOi, CM.
COOTBETCTBYIOLLYIO JOKYMEHTALHIO, IOCTAaBIISIEMYI0 BMECTe ¢ KoMmibtoTepoM. Onucanue
NePBOHAYATBHOI YCTAHOBKH ONEPAIOHHOM CHCTEMBI CM. B Kpamkom pykoeodcmee no
yemanoske. Yeranosute OC 10 TOT0, KaK YCTaHABIIMBATh alapaTHOE MM MPOrPaMMHOE
obecrneyeHne, KOTopoe He MOCTABIIIOCH C CHCTEMOIH.
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TexHUu4yeckune XapPakTepuCctTtukun

Mpoueccop

Tun npoueccopa

OnuH 1K 11Ba JABYSIEPHBIX TIpoLieccopa
Intel Xeon cepuu 5000.

LLnHa pacwmpeHus

Tun wuHbI
Pazbembl paciupenus

LlenTpasnbHas HaJCTPOEUYHast IUIaTa:
PCle

Jlepas HajcTpoeuHas niara
Bapuant PCI-X:

Bapuanr PCle:

PCL-X, PCle

OZIMH 8-KaHaJbHBIN pa3beM IMOJOBUHHOM
BBICOTHI ¢ uTanueM 3,3 B (pasbem Ne 1)

J1Ba 64-OUTHBIX pa3beMa C MOJIHBIM (OpM-
(akropoM, nuranuem 3,3 B u TakToBOi
yacrotoid 133-MI'1i (pazbeMbl ¢ HOMEpaMu
2u3)

7011

OJIMH 8-KaHabHbIH pa3beM MOJHOMN BBICOTHI
¢ nuranueM 3,3 B (pazbem Ne 2) u onun
4-xaHaJbHbIN Pa3beM TOJTHOM BBICOTHI

¢ nuranueM 3,3 B (pa3vem Ne 3)

Mamatb

ApXxuTeKTypa

Pa3bembl 171 Mozyneld mamsaTi
Emxocts Monyneit mamsitu
MuHHMabHBIH 00bEM ONepaTUBHON NaMATH

MaxcuManbHbIH 00beM OIepaTUBHON MaMITH

moaynu namstu Fully Buffered DIMM (FBD)
¢ TakToBOM yactoToi 533 i 667 MI'u
(pu HanMuMM)

BOCeMb 240-KOHTaKTHBIX

256 M6, 512 M6, 1 16,26 mmu 4 I'6
512 M6 (aBa moxyis o 256 Mo)
32TB

Hauano pabotsbl ¢c cuctemont |
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Hakonutenu

KecTtkue nucku

JI1cKkoBO/I TMOKUX TUCKOB

Il]/ICKOBOZ[ ONTHYECKUX JTUCKOB

JIeHTOYHBIH HAKOTIHTEIb

Dmd1I-yCTPOHCTBO

JI0 ECTH 3,5-10/MOBBIX BHYTPEHHHX JKECTKHX
nuckoB SAS uinu SATA 1 BO3MOXKHOCTBIO
“ropsiyeii 3aMeHbI” €3 JIOMOTHUTENBHOTO
MOJyJs JUCKOBOJIOB

uim

JI0 4eThIpex 3,5-1F0HMOBBIX BHYTPEHHUX
JKeCcTKUX 1uckoB SAS uiu SATA ¢
BO3MOXHOCTBIO “Topsiueit 3aMeHbl” 1
JIOTIONTHUTENBHBIM MOZYJIEM JAHCKOBOJIOB

OJ1MH IONOIHUTEIbHBIN 3.5-1I0MMOBBIH
JIUCKOBOJT THOKHMX JIMCKOB eMKOCThIO 1,44 MO
BHEIIHWH TOMOJHUTENBHBIH 3,5-TI0HMOBBIMH
USB-a1ckoBo/] THOKHX TUCKOB EMKOCTBIO
1,44 M6

OJIHO TOTIOJTHUTEIBbHOE TIOCKOE
YCTPOHCTBO YTEHHS KOMIIAKT- WIIH
DVD-auckos ¢ untepdeiicom IDE

MM KOMOMHUPOBAHHOE YCTPOUCTBO
CD-RW/DVD

MNMPUMEYAHMUE: Ouckosoasl DVD
npeaHasHa4yeHbl TONbKO ANnA AaHHbIX.
Buemnee JIOIIOJTHUTEJIBHOE yCTpOﬁCTBO YTCHUS
komnakT-auckoB ¢ USB-unrepdeiicom

OZIHO JIOTIOJIHUTENBHOE (C TT0JIOBUHHOM
BBICOTOI) BHyTPEHHEE 3allOMHHAIOIIECe
YCTPOWCTBO HA MArHUTHOM JICHTE AJIst
PE3epBHOr0 KONMPOBAHUs

BHewiHee nononHuTensHoe yerpoiictBo ¢ USB-
uHTEpdeiicom

Pa3bembl

3aauss naHeJab

NIC (xonTpOmIEp ceTeBoro uHTEpdeiica)
INocnenoBarenbHbIi
USB

Buneo
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JBa pazbema RJ-45 (mmst BCTpOGHHBIX CETEBBIX
uHTepdeiicHpIx miar 1 rurabur)

9-konTtakTHbIH DTE-pazbem, coBMecTUMBII
¢ 16550

J1Ba 4-KOHTaKTHBIX, coBMecTUMbIX ¢ USB 2.0

15-kontakTHbIE VGA



Pa3bembl (MpodosmkeHue)

l'lepez[mm nmaHeJab

Bugeo 15-xouTakTHblii VGA

USB J1Ba 4-KOHTaKTHbIX, coBMecTUMBbIX ¢ USB 2.0
Bupeo
Tun Bugeo Buneoxonrpomnep ATI ES1000; VGA-pa3bembl
Buneonamsts DDR SDRAM Ha 16 M6
3ﬂ9KTp0nVITaHVIe

Hcrounuk nuTanus NMEePEMEHHOI0 TOKa (/].]'lﬂ KaK/10r0 010K l'[l/lTaHl/[ﬂ)

MoiHocTh

Hanpsoxenue

Terutoornaua

MaxcuManbHbIH OpOCOK ToKa

AKKYMYJISITOpPbI
CHCTEMHBIH aKKyMYJISITOP

Barapes RAID (ononHUTENIBHO)

750 Bt

85-264 B nepemeHHOro ToKa, GyHKUUSL
ABTOMATHYECKOTO TTePEKITFOUCHHMS THana3oHoB
usMepenuit, 47-63 '

Maxcumym 2697 BTU/4

B ycnoBHsX cTaHIAPTHOTO ANEKTPOITUTAHUS
U HOPMAaJIbHBIX YCIOBUI OKpYKaloleH cpebl
CHCTEMbI OPOCOK TOKA MOXET JI0CTUraTh He
Gonee 55 A Ha OIOK TUTaHUS B TeUSHHE HE
6omnee 10 mc.

Kpyrnsiit nvonHo-nutuessiii CR 2032, 3,0 B

Wonno-nutuesslii (4,1 B)

FabapuTHble pa3mepsbl

Croiika
Beicora
Iupuna
I'nyOuna

Macca (Makc. KOHGUTYpariys)

8,656 cM (3,40 mroiima)
44,7 cm (17,6 nroiima)
75,68 cM (29,79 nroiima)
26,76 xr (59 ¢yHTOB)

Hauano pabotsbl ¢c cuctemont |

115



TpebGoBaHUA K OKpyKaroLien cpepe

MPUMEYAHUE: [ononHutenbHyo nHgopmaumio 06 n3MepeHun napameTpos
OKpYy>XatoLLen cpeabl ANs YCTaHOBKY onpeaeneHHoi KOHMUrypaumum cuctemsi
cMm. no agpecy: www.dell.com/environmental_datasheets.

Temneparypa
DKcrutyarauus ot 10° 10 35°C ¢ MakcUMaJIbHBIM U3MEHEHHEM
Temneparypsl Ha 10°C B yac
XpaHeHue ot -40° 10 65°C ¢ MakCHUMaJIbHBIM U3MEHEHHUEM

temneparypbl Ha 20°C B yac
OTHOCHTEIbHAS BIAKHOCTD

DKcrutyaranus ot 20% 1o 80% (6e3 koHeHcauum) ¢
MaKCHMaJIbHbIM U3MEHEHHEM BIAXKHOCTH
Ha 10% B yac.

XpaHeHue ot 5% 10 95% (6e3 KoHAeH caluH) ¢
MaKCHMaJIbHbIM U3MEHEHHEM BIAXKHOCTH
Ha 10% B yac.

MaxkceumanbHasi BUOpanust

DKcrutyaranus 0,25 T'6 npu vactore ot 3 1o 200 'y B TeueHne
15 MunyT

Xpanenue 0,5 I'6 npu wactore ot 3 10 200 'y B TeueHue
15 MunyT

MakcuMaJibHasl ylapHasi Harpy3Ka

DKcrutyaranus OnuH ynapHblid UMIyInbe 41 g AIUTENBLHOCTHIO
He Golee 2 MC B TIONIOXKHUTEIBHOM HalpaBlIeHHH
110 0cH Z (T10 OIHOMY UMITYIIbCY C KaXKIOH
CTOPOHBI CHCTEMbI)

Xpanenue [IecTb Mocnen0BaTENBHBIX YAAPHBIX HMITYJIBCOB
71 g nMTENBEHOCTHIO He Oosiee 2 MC B
MOJIOXKUTETBHOM U OTPULIATENBHOM
HaIpaBJICHUSX MO OCSIM X, Y U Z (110 OTHOMY
HUMITYJIBCY C KQXK/I0M CTOPOHBI CHCTEMBI).

BeicoTa Hajx ypoBHeM Mopsi
DKcryaTanus ot -16 10 3048 m

XpaHenue or -16 10 10 600 M
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Sistemas Dell™ PowerVault™ 500

Procedimientos iniciales
con el sistema
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Notas, avisos y precauciones

Q NOTA: una NOTA proporciona informacién importante que le ayudara a utilizar
mejor el sistema.

o AVISO: un AVISO indica la posibilidad de dafios en el hardware o la pérdida
de datos, e informa de cdmo evitar el problema.

/\ PRECAUCION: un mensaje de PRECAUCION indica el riesgo de dafios
materiales, lesiones o incluso la muerte.

La informacion contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2007 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproduccion de este documento en cualquier forma sin la autorizacién
por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell, el logotipo de DELL y PowerVault son marcas
comerciales de Dell Inc.; Intel y Xeon son marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los
Estados Unidos y en otros paises; Microsoft, Windows y Windows Server son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros paises.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia
a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la
propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

Modelo EMS01

Noviembre de 2007 N/P YX152 Rev. A0O
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Componentes del sistema

Los principales componentes de hardware y software del sistema son:

Uno o dos procesadores Intel® Xeon® de doble nicleo 5000 Sequence.

Compatibilidad con SMP (multiprocesamiento simétrico), disponible en
sistemas con dos procesadores Intel Xeon. SMP mejora en gran medida el
rendimiento global del sistema al repartir las operaciones del procesador
entre procesadores independientes. Para aprovechar esta caracteristica,
debe utilizar un sistema operativo que admita el multiprocesamiento.

Q NOTA: si decide actualizar el sistema instalando un segundo procesador,
debe solicitar a Dell™ los kits de actualizacion del procesador. No todas
las versiones del procesador Intel Xeon funcionaran correctamente como
procesadores adicionales. El kit de actualizacion de Dell contiene la version
correcta del procesador, del disipador de calory de los ventiladores, asi como
las instrucciones para llevar a cabo la actualizacion.

Un minimo de 512 MB en DIMM con bfer completo (FBD) a 533 o

667 MHz (si estd disponible), ampliable a un maximo de 32 GB mediante la
instalacién de combinaciones de médulos de memoria de 256 MB, 512 MB,
1 GB, 2 GB 0 4 GB en los ocho z6calos para mddulos de memoria de la placa
base.

Fl sistema también dispone de memoria redundante, que puede utilizarse
como sustitucién de memoria o duplicacién de memoria. Ambas caracte-
risticas estdn disponibles si se instalan ocho médulos de memoria
idénticos.

Admite hasta seis unidades internas de disco duro de 3,5 pulgadas y
acoplamiento activo, de tipo SAS (SCSI de conexién serie) o SATA, sin
compartimiento opcional para medios; o hasta cuatro unidades internas
de disco duro de 3,5 pulgadas y acoplamiento activo SAS o SATA, con
compartimiento opcional para medios.

El compartimiento para medios opcional (disponible sélo en configura-
ciones de plano posterior de 3,5 pulgadas x4) permite alojar una unidad
opcional de copia de seguridad en cinta (TBU) de media altura y una
unidad de disquete opcional de 1,44 MB'y 3,5 pulgadas.

Una unidad IDE reducida opcional de CD, de DVD o de CD-RW/DVD

combinada.

g NOTA: los dispositivos de DVD son sdlo de datos.
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* Un interruptor de intrusién en el chasis que indica el software de
administracion de sistemas adecuado si se abre la cubierta superior.

* Hasta dos fuentes de alimentacién de 750 W de acoplamiento activo
en una configuracién redundante 1 + 1 opcional.

*  Cuatro ventiladores de acoplamiento activo para la refrigeracién
del sistema.

La placa base incluye los componentes siguientes:
*  Una de las siguientes opciones de tarjeta vertical izquierda:

- Una tarjeta vertical izquierda con una ranura PCle x§ de longitud
completa y una ranura PCle x4 de longitud completa.

O bien:

- Una tarjeta vertical izquierda con dos ranuras PCI-X de longitud
completa, 3,3V, 64 bits y 133 MHz, en buses PCI-X distintos
(con posibilidad de retroadmitir tarjetas PCI de legado adicionales).

*  Una tarjeta vertical central con una ranura PCle x8 de media longitud.

*  Una ranura dedicada para un adaptador de bus de host SAS integrado o
una tarjeta controladora RAID opcional con 256 MB de memoria caché

y una baterfa RAID. El canal interno admite hasta seis unidades de disco
duro SATA de 3,5 pulgadas.

Q NOTA: no es posible iniciar el sistema desde un dispositivo externo
conectado a un adaptador SAS o SCSI, incluidos SAS 5/E, PERC 5/E o PERC
4e/DC. Para obtener informacion actualizada sobre cémo iniciar el sistema
desde dispositivos externos, visite support.dell.com.

*  Dos NIC Ethernet Gigabit integradas que admiten velocidades de datos
de 10 Mbps, 100 Mbps y 1 000 Mbps.

*  Cuatro conectores compatibles con USB 2.0 (dos en la parte frontal y dos
en la parte posterior) que admiten una unidad de disquete, una unidad
de CD-ROM, un teclado, un ratén o una unidad flash USB.

* Controladora de acceso remoto (RAC) opcional para la administracién
remota de sistemas.
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Un subsistema de video integrado compatible con VGA con una controladora
de video PCI ATT ES1000 a 33 MHz. Este subsistema de video contiene

16 MB de memoria de video SDRAM DDR (no ampliable). La resolucién
maxima es de 1 600 x 1 200 con 64 000 colores; se admiten graficos de
color verdadero en las resoluciones siguientes: 640 x 480, 800 x 600,
1024 x768,1152x 864y 1280 x 1 024. Cuando se instala una RAC
opcional, la resolucién de video es de 1 280 x 1 024.

Circuitos de administracion de sistemas que supervisan el funcionamiento
de los ventiladores del sistema, asi como los voltajes y temperaturas criticos
del sistema. Los circuitos de administracién de sistemas funcionan
conjuntamente con el software de administracién de sistemas.

Controladora de administracién de la placa base estdndar con acceso serie.

El panel posterior incluye un conector serie, un conector de video, dos
conectores USB y dos conectores de NIC.

En el panel frontal se incluyen un conector de video y dos conectores USB.
LCD de panel frontal 1x5 para la ID y los mensajes de error del sistema.

Botén de ID del sistema en los paneles frontal y posterior.

Para obtener mds informacion sobre componentes especificos, consulte
“Especificaciones técnicas” en la pdgina 130.

Sistemas operativos admitidos

Microsoft® Windows® Storage Server 2003 R2 Workgroup, Standard
y Enterprise x64 Editions con SP2
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Otra informacion atil

A PRECAUCION: la Guia de informacion del producto contiene informacion
importante sobre seguridad y normativas. La informacion sobre la garantia puede
estar incluida en este documento o constar en un documento aparte.

e Enlos documentos Instrucciones de instalacién del rack o Guia de
instalacién del rack incluidos con el rack se describe cémo instalar
el sistema en un rack.

*  En el Manual del propietario del hardware se proporciona informacién sobre
los componentes del sistema y se describe c6mo solucionar problemas
del sistema e instalar o sustituir componentes. Este documento puede
encontrarse en los CD incluidos con el sistema o en support.dell.com.

*  Los CD que se facilitan con el sistema proporcionan documentacion
y herramientas para configurar y administrar el sistema.

* Esposible que se incluyan notas de la versién o archivos Léame para
proporcionar actualizaciones de tltima hora relativas al sistema o a la
documentacién, o material de consulta técnica avanzada destinado a
técnicos o usuarios experimentados.

Obtencion de asistencia técnica

Si no comprende algin procedimiento descrito en esta guia o si el sistema no
funciona del modo esperado, consulte el Manual del propietario del hardware.
Tiene a su disposicion el servicio de formacion y certificacion Dell™ para
empresas. Para obtener mds informacién, visite www.dell.com/training.

Es posible que este servicio no se ofrezca en todas las regiones.
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Instalacion y configuracion

A PRECAUCION: antes de realizar el procedimiento siguiente, lea y siga las
instrucciones de seguridad y la informacion importante sobre normativas incluidas
en la Guia de informacion del producto.

En esta seccién se describen los pasos para configurar el sistema por primera vez.
Desembale el sistema ¢ identifique cada elemento.

Guarde el material de embalaje por si lo necesita mds adelante.

Instalacion de los rieles y del sistema en un rack

5

Después de leer las instrucciones de seguridad incluidas en la documentacién
del sistema relativa a la instalacion del rack, instale los ricles y el sistema en
el rack.

Consulte la documentacion de instalacion del rack para obtener instrucciones
sobre la instalacién del sistema en un rack.
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Conexion del teclado, el raton y el monitor

Conecte el teclado, el ratén y el monitor (opcional).

Los conectores de la parte posterior del sistema incluyen iconos que indican
qué cable debe enchufarse en cada conector. Asegurese de apretar los tornillos
(si los hay) del conector del cable del monitor.
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Conexion de la alimentacion

Conecte la alimentacién del monitor (opcional) y del sistema, y conecte los
cables de alimentacidn al sistema. Si el sistema tiene una tarjeta de expansion
con un conector de salida de video, no conecte el monitor al conector de video
integrado del sistema. En su lugar, conecte el cable del monitor al conector

de la tarjeta de expansion.

Conecte el otro extremo del cable a una toma eléctrica con conexion a tierra
o0 a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema de alimentacion
ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de alimentacién (PDU).
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Instalacion del soporte de retencion del cable de alimentacion

Fije el soporte de retencion del cable de alimentacién en el codo derecho del
asa de la fuente de alimentacién. Doble el cable de alimentacién del sistema
en forma de bucle, tal como se muestra en la ilustracion, y fijelo a la abrazadera
correspondiente del soporte. Repita el procedimiento para la segunda fuente
de alimentacion.

Conecte el otro extremo del cable de alimentacién a una toma eléctrica

con conexién a tierra o a otra fuente de energia, como por ejemplo un sistema
de alimentacién ininterrumpida (SAI) o una unidad de distribucién de
alimentacion (PDU).
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Encendido del sistema

Encienda el sistema y el monitor (opcional).

Presione el botén de encendido del sistema y del monitor. Los indicadores
luminosos de alimentacién deberian encenderse. Ajuste los controles
del monitor hasta que la imagen mostrada sea satisfactoria.

Colocacion del embellecedor

Instale el embellecedor (opcional).
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Finalizacion de la instalacién
del sistema operativo

Si ha adquirido un sistema operativo preinstalado, consulte la documentacion
del sistema operativo que se suministra con el sistema. Para instalar un sistema
operativo por primera vez, consulte la Guia de instalacién rdpida. Asegtrese

de que el sistema operativo estd instalado antes de instalar hardware o software
no adquirido con el sistema.

Especificaciones técnicas

Procesador

Tipo de procesador Uno o dos procesadores Intel Xeon
de doble nicleo 5000 Sequence.

Bus de expansion

Tipo de bus PCIX, PCle

Ranuras de expansién
Tarjeta vertical central:

PCle Una ranura x8 de media altura
de 3,3V (ranura 1)

Tarjeta vertical izquierda

Opcién PCIX: Dos ranuras para tarjetas de altura y
longitud completas de 3,3 V'y 64 bits
a 133 MHz (ranuras 2 y 3)

O bien:

Una ranura x8 de altura completa de
3,3 V (ranura 2) y una ranura x4 de
altura completa de 3,3 V (ranura 3)

Opcién PCle:
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Memoria

Arquitectura

Z.6calos de médulo de memoria
Capacidades de médulo de memoria
RAM minima

RAM mdxima

Moédulos DIMM con bufer completo
(FBD) a 533 0 667 MHz (cuando estén
disponibles)

Ocho de 240 patas

256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB o 4 GB
512 MB (dos médulos de 256 MB)
32 GB

Unidades

Unidades de disco duro

Unidad de disquete

Unidad éptica

Unidad de cinta

Unidad flash

Procedimientos iniciales con el sistema

Hasta seis unidades internas de disco
duro de 3,5 pulgadas y acoplamiento
activo, de tipo SAS o SATA, sin
compartimiento para soportes opcional,

O bien:

Hasta cuatro unidades internas de disco
duro de 3,5 pulgadas y acoplamiento
activo, de tipo SAS o SATA, con
compartimiento para soportes opcional
Una unidad opcional de 3,5 pulgadas

y 1,44 MB

Unidad USB externa opcional de

3,5 pulgadas y 1,44 MB

Una unidad IDE reducida opcional

de CD, de DVD o de CD-RW/DVD

combinada

NOTA: los dispositivos de DVD son sélo
de datos.

Unidad de CD USB externa opcional

Un dispositivo interno de copia de
seguridad en cinta de media altura
opcional

Unidad USB externa opcional
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Conectores

Parte posterior

NIC

Serie
USB
Video

Parte frontal

Dos RJ-45 (para NIC de 1 GB

integradas)

9 patas, DTE, compatible con 16550
Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
VGA de 15 patas

Video VGA de 15 patas

USB Dos de 4 patas compatibles con USB 2.0
Video
Tipo de video Controladora de video ATT ES1000;

Memoria de video

conectores VGA
16 MB de SDRAM DDR
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Alimentacion

Fuente de alimentacion de CA (por fuente de alimentacién)

Potencia 750 W

Voltaje 85-264 V CA, autoajustable, 47-63 Hz

Disipacién de calor 2 697 BT'U/h (789,8 W) como méximo
Corriente de conexién maxima En condiciones normales de linea y en

todo el ambiente del rango operativo
del sistema, la corriente de la conexién
puede alcanzar los 55 A por cada fuente
de alimentacién durante 10 ms o menos.

Baterias

Bateria del sistema Bateria de tipo botén de litio-ion

de 3,0 V.CR2032

Baterfa RAID (opcional) Litio-ion de 4,1 V
Caracteristicas fisicas
Rack

Altura 8,656 cm

Anchura 447 cm

Profundidad 75,68 cm

Peso (configuracion méxima) 26,76 kg
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Especificaciones ambientales

NOTA: para obtener informacion adicional sobre medidas ambientales relativas
a configuraciones de sistema especificas, visite la pagina web

www.dell.com/environmental_datasheets.

Temperatura

En funcionamiento

En almacenamiento

Humedad relativa

En funcionamiento

En almacenamiento

Vibracién mixima
En funcionamiento
En almacenamiento
Impacto maximo

En funcionamiento

En almacenamiento

Altitud

En funcionamiento

En almacenamiento

De 10 °C a 35 °C con una gradacién de
temperatura méxima de 10 °C por hora

De —40 °C a 65 °C con una gradacién de
temperatura médxima de 20 °C por hora

Del 20 al 80% (sin condensacién) con
una gradacién de humedad médxima
del 10% por hora

Del 5 al 95% (sin condensacion) con una
gradacion de humedad maxima del 10%
por hora

0,25 G a 3-200 Hz durante 15 minutos
0,5 G a 3-200 Hz durante 15 minutos

Un choque en el sentido positivo del eje
z (un choque en cada lado del sistema)
de 41 G durante un méximo de 2 ms

Seis choques ejecutados
consecutivamente en el sentido positivo
y negativo de los ejes x, y v z (un choque
en cada lado del sistema) de 71 G

durante un maximo de 2 ms

De-16a3 048 m
De-16a 10600 m
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